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& SMART HIGH TECH

BOLAGSASPEKTER

SHT Smart High-Tech AB &r ett svenskt publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades
hos Bolagsverket den 15 mars 1961 med organisationsnummer 556077-7434. Nuvarande féretagsnamn registrerades den 16 juni
2005. Bolaget foljer svensk lagstiftning och aktiebolagslagen (2005:551). LEI-kod: 549300VHABIXKXJ26474

Bolaget ska utveckla, tillverka och férséalja elektronikmaterial och elektronikprocesser samt bedriva darmed férenlig verksamhet.

Genom samarbetspartnersiKina fick Smart High Tech information om att en tidigare anstalld hade ldmnat in en patentansdkan via
ett kinesiskt bolag. Patentanstkan var baserad pd Smart High-Techs affarshemligheter. Efter en férlikning varen 2023 har vidare
rattsliga forfaranden undvikits.

Ut6ver ovanstaende punkt har Bolaget inte varit part i nagra rattsliga forfaranden eller skiljedomsfaérfaranden (inklusive annu gj
avgjorda drenden eller sddana som bolaget &r medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv ménaderna, och som nyligen
haft eller skulle kunna fa betydande effekter pa bolagets finansiella stallning eller ldnsamhet.

Bolagets hemvist &r Vastra Gotalands lan, Gdteborgs kommun.

Arsredovisning och bolagsordning kan bestallas i pappersform fran bolaget eller hdmtas fran bolagets hemsida:

SHT Smart High-Tech AB (publ)

Arendals Allé 3
41879 GOTEBORG

Tel 070-418 00 00
E-post: info@smarthightech.com
Hemsida: www.smarthightech.com

UNDANTAG FRAN PROSPEKTSKYLDIGHET

Detta memorandum har inte granskats och godkéants av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission dr undantaget
fran prospektskyldighet enligt "Lag om handel med finansiella instrument - Undantag avseende erbjudande till allmé&nheten”.
Grunden for undantaget ar att det sammanlagda vardet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljoner euro
under en tolvmanadersperiod.

DEFINITIONER

| detta memorandum géller féljande definitioner om inget annat anges: med "Bolaget” eller "Smart High Tech” avses SHT Smart
High-Tech AB med organisationsnummer 556077-7434, eller koncernen med dess heldgda dotterbolag SHT Sinterma AB, org nr
556997-6193, och SHT Grafilm AB, org nr 559087-6867, samt det Hong Kong-baserade dotterbolaget SHT Smart High-Tech Hong
Kong Ltd, org nr 2970018, och det kinesiska dotterbolaget Shanghai Juxi Buisness Management Ltd, org nr 310000400975431, samt
de bada Joint Venturebolagen i Kina, Shanghai Ruixi New Materials High-Tech Ltd, org nr 2600000202070629, och Shenzhen Shenrui
Moxi Technology Co Ltd, org nr 91440300MA5EEJQG3.
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Johan Liu Anders Andersson Mats Augurell Bill Brox Henric Rhedin
Styrelseordférande
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SEX SKAL ATT TECKNA AKTIER | SMART HIGH TECH

«  Smart High Tech utvecklar nya varmeledande material baserat pa grafen for kylning
av processorer i elektroniksystem som tillexempel CPUer (Central Processing Unit)
och GPUer (Graphics Processing Unit). Den enorma utvecklingen inom elektronik-
industrin med processorer som férdubblar sin prestanda ar efter ar kraver vasent-
ligt battre vdrmeavledning fér att kunna utnyttjas till sin maximala kapacitet.

«  Smart High Techs produkt GT TIM® (Termal Interface Material) har upp till tio gdnger
hogre varmeledningsformaga jamfort med konkurrerande produkter, vilket leder till
vasentligt lagre arbetstemperatur vid given effekt vilket drastiskt forbattrar livs-
ldngden pa elektroniken.

«  Smart High Tech har erhallit ett stort antal utvarderingsorders fran nagra av
varldens storsta tech-féretag och intresset ar stort.

» Hosten 2022 tecknades ett avtal med tyska Thermal Grizzly som har ett globalt
aterforséaljarnatverk i 90 lander, for att effektivt na ut pa slutkundsmarknaden.
Forsaljning via Thermal Grizzly férvantas na cirka en miljon kronor i manaden nar
Smart High Techs produkt KryoSheet lanserats.

«  Smart High Tech har ett kinesiskt dotterbolag som ger stora méjligheter att nd ut
pa den kinesiska marknaden som &r en av de storsta i varlden for elektronik-
produkter.

«  Smart High Techs grafen-baserade lésningar ar unika och skyddade med en
gedigen patentportfolj.

1 Proceedings of the 24th IEEE International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems, Therminic 2018,
Stockholm, Sept 26-28 2018. www.therminic2018.eu, ISBN 978-1-5386-6759-0 © IEEE / Therminic 2018.



ERBJUDANDET | SAMMANDRAG

Avstamningsdag

Foretradesratt

Teckningstid

Teckningskurs

Handel med teckningsratter

Handel med BTA

Antal aktier i erbjudandet

Emissionsvolym

Véardering av bolaget

Finansiell kalender

Emissionsinstitut

Sista dag for handel i Bolagets aktie inklusive ratt att erhalla teckningsratter var den 5 juli
2023, och forsta dag exklusive ratt att erhalla teckningsratter var den 6 juli 2023. Avstam-
ningsdag var den 7 juli 2023.

De som pé& avstamningsdagen var registrerade som aktiedgare i SHT Smart High-Tech AB
dgde foretradesratt att teckna aktier. For varje befintlig aktie erholls en (1) teckningsratt.
Tolv (12) teckningsratter berattigar till teckning av en (1) ny aktie.

12 juli- 28 juli 2023.

Tio kronor (10,00 SEK) per aktie.

Handel kommer att ske pa Spotlight Stock Market under perioden 12 juli - 25 juli 2023.

Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas pa Spotlight Stock Market fran och med
den 12 juli 2023 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registre-
ring berdknas ske i mitten av augusti 2023.

Hogst 1301500 aktier.

Vid fulltecknad emission tillférs Smart High Tech 13 MSEK fére emissionskostnader. Kost-
naderna for genomférandet av emission berdknas till 0,6 MSEK.

Med en teckningskurs om 10 SEK blir varderingen av Smart High Tech 156 MSEK fére genom-
ford emission. Med utgadngspunkt fran stangningskursen 13,30 SEK den 29 juni 2023, vilket
var dagen innan emissionen offentliggjordes, innebéar det en rabatt om 25 procent.

Halvarsrapport: 2023-08-31
Kvartalsrapport 3: 2023-11-24
Bokslutskommuniké: 2024-02-23

Nordic Issuing AB, Stortorget 3, 21122 Malmo
Telefon: 040-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
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TECKNINGSATAGANDEN

Smart High Tech har skriftligen ingatt avtal om teckningsférbindelse som técker 64,6 procent av emissionen, det vill sdga 8 407 370
kronor. Teckningsforbindelserna har lamnats av Smart High Techs stdrre aktiedgare, externa investerare, styrelseledaméter och
anstallda i bolaget. Teckningsforbindelserna har gjorts helt utan ersattning. Teckningsférbindelserna har inte sékerstallts via for-
handstransaktion, bankgaranti eller liknande. Tilldelning till teckningsatagarna ar sakerstallt genom att de erhaller teckningsrat-

ter via eget innehav och 6vertagande av huvudagares teckningsratter.

Nedan presenteras de parter som har ldmnat teckningsforbindelser:

Tecknings
Teckningsatagare -forbindelse (SEK)
Gerhard Dal* 1789 050
Gry Billstrom* 1500000
Wictor Billstrom* 1200000
Lars-Inge Sjéqvist* 1000000
Stefan Henriksson* 700000
Oresund Growth Partner AB 500000
Henrik Amilon 400000
Goran Ofsén 250000
Niclas Lofstrom 250000
Mats Augurell, styrelseledamot 200000
Anders Andersson, styrelseledamot 200000
Foretagsfinansiering Fyrstad AB 200000
Bill Brox, styrelseledamot 80000
Svante Larsson 42 640
Lars Almhem, VD 40680
Arto Ahtonen 40000
Johan Maller 10 000
Hanny Mohamed 5000

* Teckningen 6verstiger fem procent av erbjudandet

Tecknings
-foérbindelse (aktier)

178 905
150 000
187 489
100 000
70000
50000
40000
25000
25000
20000
20000
20000
8 000
4264
4068
4000
1000
500

Datum
2023-07-03
2023-06-30
2023-07-03
2023-06-30
2023-07-03
2023-07-03
2023-07-03

2023-07-10
2023-06-30
2023-07-1
2023-07-1
2023-07-1
2023-07-1
2023-07-04
2023-07-1
2023-07-03
2023-07-11
2023-07-06



MOTIV FOR ERBJUDANDET

Small High Tech star infor en hel del spdnnande utmaningar
och mojligheter. Under det senaste halvaret har Bolaget flyttat
verksamheten fran Chalmersomradet i G6teborg dar de hade
en mindre anlaggning for produktion av GT TIM®-pads for fram-
for allt forsknings- och testverksamhet. | hostas insag led-
ningen i Bolaget att efterfrdgan av Bolagets pads 6kade mar-
kant, inte minst pd grund av lanseringen av FrostSheet mot
konsumentmarknaden men dven da forfragningar fran poten-
tiella kunder blev allt fler och volymerna som diskuteras allt
storre.

Under vintern flyttade Bolaget in i nya industrilokaler i Arendal
pa Hisingen i Goteborg, och byggde stegvis upp en allt storre
produktionsanlaggning for GT TIM® pads, for att klara den for-
vantade efterfrdgan. Delvis har verksamheten under varen
2023 gatt i treskift for tillverkning av pads fér den order som
det tyska foretaget Thermal Grizzly lade i vintras infor deras
lansering FrostSheet under det egna varumarket KryoSheet.

Motsvarande anldggning som byggts upp i Goteborg har dven
sedan tidigare byggts i Shanghai, Kina, men pa grund av de res-
triktioner pa grund av covid som den kinesiska regeringen in-
forde under forra aret stod verksamheten dar stilla under stora
delar av forra aret. Det kinesiska dotterbolaget har erhallit sin
forsta serieorder och de jobbar hart for att ta ytterligare orders
pa den kinesiska marknaden.

Ledtiderna for att fa in Smart High Techs GT TIM®-pads i kom-
mersiella produkter hos de stora techféretagen ar forhallan-
devis ldnga och det finns en del hinder pa vagen. Ofta diskute-
ras stora volymer vilket det finns en osdkerhet om Smart High
Tech i dagsléaget kan producera, dessutom &ar branschen sadan

att techforetagen konstant sdker att minimera kostnader, vil-
ket innebér att Bolaget maste na en valdigt hog effektivitet i
tillverkningen. For att komma runt dessa hinder fors diskus-
sion med olika aktérer om att lagga ut tillverkningen eller olika
finansiella l6sningar for att bolaget sjalvt ska kunna genom-
fora uppbyggnaden av en ny hdgeffektiv volymproduktion.

Kommande kapitalbehov och dess anvandning

Foreliggande nyemission som kommer att tillféra Smart High
Tech 12,5 MSEK efter emissionskostnader gors for att fa resur-
ser att fortsatta utvecklingen av Bolaget och samtidigt f& rad-
rum for de utvecklingssteg Bolaget star infor.

Emissionen vander sig i forsta hand till befintliga aktiedgare,
men &ven andra investerare, sdval privata som institutionella,
ar valkomna att teckna aktier.

Kapitalet som erhalls i emissionen ska i sin helhet stérka ro-
relsekapitalet och anvandas till 6kade forséaljningssatsningar
av GT TIM®-pads pa den internationella marknaden.

Styrelsen bedémer att féreliggande emissionskapital kommer
att tdcka Bolagets rorelsekapitalbehov under de nédrmast 12
manaderna med befintlig verksamhet. Vid behov av ytterligare
utbyggnad av produktionsanlaggningarna i Gdéteborg och
Shanghai kan inte uteslutas nyemission om ledningen inte fin-
ner andra vagar till finansiering av investeringarna &n via eget
kapital. Det gar inte heller att utesluta att ytterligare kapital
kan komma att behdvas for att kunna 6ka marknadsférings-
och forsaljningsinsatserna samt starka rorelsekapitalet bero-
ende pa hur snabb tillvéxten blir.
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VD HAR ORDET

For ett ar sedan presenterade Smart High Tech en satsning pa
konsumentmarknaden, FrostSheet, med syfte att sélja Bola-
gets GT-TIM® direkt mot konsumenter runt om i varlden. Tan-
ken var att salja till dem som mest av allt behover effektiv kyl-
ning, ar vana att uppgradera sina datorer och ar villiga att
betala for att fa det lilla extra. Viriktade in oss pd i férsta hand
Gamers, det vill sdga de som ar valdigt aktiva med olika former
av spel pa sina datorer.

Satsningen blev lyckad s3 till vida att vi fick en hel del upp-
marksamhet runt om i varlden, med influensers som testade
produkternaoch gav bra betyg till dem. Det var aldrig férvantat
att Smart High Tech skulle véxa sig stort med FrostSheet, da
konsumentmarknaden kraver s& mycket mer nar det galler
marknadsforing och distribution av produkterna, men vi skapa-
de i vart fall ett brus om att vi fanns. En av de som naddes av
bruset var Roman Hartung, VD i det tyska féretaget Thermal
Grizzly. Med Thermal Grizzly kom vi under hésten éverens om
att de ska marknadsfora och séalja vara GT-TIM® genom sitt
distributionsnat i mer an 90 lander. Thermal Grizzly vénder sig
framfor allt till slutkonsumenter inom gaming, persondatorer
och terminaler.

Det 28 maj inledde Thermal Grizzly sin marknadslansering av
vara pads under varumarket KryoSheet, en lansering som en-
ligt foretaget gatt over forvantan. Trots stora leveranser till
dem under varen 2023 kom de med en uppféljningsorder i bor-
jan pa juli och 6kade samtidigt sina forvantade forséaljnings-
prognoser for de kommande &ren. Samarbetet med Thermal
Grizzly fungerar valdigt bra och vi ser fram emot l6pande intak-
ter fran dem, vilket behovs i det uppbyggnadsskede bolaget
befinner sig i.

Aven om retailmarknaden &r intressant s ar det inte dar de
stora volymerna finns. Av den anledningen har vi varit i USA pa
ECTC Conference and Exhibition i Orlando i borjan av juni. Kon-
ferensen ar en av de stérsta inom electronics packaging, med
beslutsfattare fran hela varldens elektronikindustri. Intresset
for bolagets produkter var stort, och det som var sldende var
hur stort behovet av kylning av elektroniska komponenter &r.
Efter deltagandet i Orlando gjorde vi en uppfdljning av tidigare
besdkta techféretag i Silicon Valley. Aven dar fick vi positiv
feed-back av de tester de genomfort i sina initiala kvalifice-
ringstester, och att de planerade for fortsatta tester for tek-
niskt godkannande i deras produkter.

D4 vi dven kommer allt langre fram i diskussionerna med vissa
techftretag, varav ett som givit tekniskt godkannande av var

produkt, leder processen fram till sdkerstallande av vara moj-
ligheter att leverera de kvantiteter som de efterfragar. For att

sakra kapacitet och leveranssystem samt korta ledtider, for vi
diskussioner om potentiell samverkan med ett antal aktorer
inom branschen. Nagra av bolagen har visat intresse av att
hjalpa till med uppbyggnad av ytterligare produktionskapaci-
tet, effektivisering av produktionen for att nd vara mal nar det
géller pris pa produkterna samt med finansiering av en sddan
kapacitetsuppbyggnad.

Som bolag har vi manga utmaningar framf6r oss, men vi tar
dem steg for steg och vi kédnner att manga vill vara med p4 oli-
ka sdtt och stotta foretaget. Foreliggande emission &r ett litet
steg pa végen tills det klarnat hur vi ska ga framat pa basta
satt, sd att vi pa lite sikt blir ett lonsamt bolag i den absoluta
framkanten pad marknaden nér det galler kylning av elektronis-
ka komponenter.

Lars Almhem
VD, SHT Smart High-Tech AB



SMART HIGH TECH | SAMMANDRAG

Smart High Techs affarsidé ar att utveckla och sélja lésningar av hdgpresterande grafenférstarkt
material och tillhérande processkdnnedom for kylning av elektronik, kraftmoduler, lysdioder och
andra varmekansliga och varmeintensiva produkter. Forsaljning sker till internationella varlds-
ledande foretag for integration inom bland annat Al-, telekom-, dator- och fordonsbranschen.

Smart High Techs vision ar att bli en globalt ledande leverantér
i varlden av nanobaserat material och l6sningar for applikatio-
ner for termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hallbart
samhalle. Det ska ske genom en hdg grad av automation i kom-
bination med en unik och patenterad grafenforstarkt tillverk-
ningsteknologi.

Smart High Techs verksamhet bestar av att salja grafenfor-
starkt kylmaterial, bearbeta kunskap och licenser inom vér-
mehanteringsomraden baserade pa teknik med hdg grad av
automation. Under forsta halvaret 2021 startade Smart High
Tech ett dotterbolag i Kina for att producera bolagets grafen-
forstarkta kylmaterial av GT TIM® serien nara kund. Baserat pa
dialoger med kunder i Asien ar supply chain management ett
kundspecifikt krav nar det géaller hégvolymsproduktion och
darfér byggde Smart High Tech under 2021 en fabrik i nédrheten
av kunden i Kina. Fabriken blev klar fér produktion av GT TIM®
serien ijanuari 2022.

Under hosten 2022 byggde Smart High Tech motsvarande pro-
duktionsanldggning i Arendal pd Hisingen, Géteborg, som stod
klar for produktion i januari 2023.

Teknologi

Smart High Techs produkt GT TIM® ar ett mellanldgg mellan elek-
tronikkomponent, till exempel ett elektronikchip och kylflansar,
ettsakallat TIM.TIMet s funktion &r att bidra tillatt dverskottsvér-
me fran elektronikkomponenten s effektivt som mojligt leds
bort s& att elektroniken kan fungera normalt, se bild 1.

Elektronikkomponent

Kylfléansar

Varmeutjamningskapsel

Chipnéara termiskt gréanssnittsmaterial, sa kallade TIM1
Kapselnara termiskt granssnittsmaterial, sa kallade
TIM2

G W

) hd =
L4

Bild 1. Beskrivning av ett grdnssnittsmaterial (Pd engelska: Thermal
Interface Material) och dess funktion och krav pd ingdende egenska-
per.

Syftet med och funktionen av TIM &r att:

« Underlatta varmedverforing fran elektronikkomponent till
kylflansar. Det kraver att TIM material har hogt termisk
ledningsformaga samt att hela 6vergangen har lag
kontaktresistans.

« Fanga upp termo-mekaniskt inducerad deformation genom
tillracklig lag elasticitetsmodul s att TIM material beter
sig tillrackligt elastiskt.

Saval konsumentelektronik som kommersiell hdgprestandae-
lektronik utvecklas standigt mot allt mindre, l4ttare, snabbare
system med mer funktionalitet. Detta innebér att fler effekt-
kravande komponenter integreras i mikrosystemen pa en allt
mindre yta, vilket leder till en 6kad effekttathet och i férlang-
ningen hdgre arbetstemperatur. Som foljd av en hojd arbets-
temperatur begransas i hog grad prestandan och sanker livs-
langden pd produkterna. Av denna anledning ar temperatur-
reglering i form av varmeavledning i elektronikprodukter av
storre betydelse nu &n nagonsin tidigare, speciellt med tanke
pad malsattningen om ett hallbart samhalle. Grafen har bland
annat utmarkta varmeledningsegenskaper. Det leder varme
nastan tio ganger béattre &n koppar. Smart High Techs patente-
rade produkter med varumarket GT TIM®, som ar forstarkt med
grafen, dkar varmeledningsférmagan ytterligare jamfort med
konkurrerande TIM som &r forstarkta med kolfiber eller andra
tillsatser istallet fér grafen.
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Koncernstruktur

Koncernen Smart High Tech bestdr av moderbolaget SHT
Smart High-Tech AB, org nr 556077-7434, samt de heldgda dot-
terbolagen SHT Grafilm AB, org nr 559087-6867, och SHT Sin-
terma AB, org nr 556997-6193, alla med hemvist i Goteborg.
Déarutdver har Smart High Tech ett dotterbolag i Kina, SHT
Smart High-Tech Hong Kong Ltd, med org nr 2970018, som har
ett heldgt dotterbolag i Kina, Shanghai Juxi Buisness Manage-
ment Ltd, org nr 310000400975431. Shanghai Juxi Business Ma-
nagement Ltd driver ingen verksamhet utan ager aktierna i
dotterbolaget Shanghai Ruixi New Materials High-Tech Ltd, org
nr 26000000202102070629, dar agarandelen ar 73,64 procent.
Resterande del ags av 15 privatpersoner via Shanghai Hanxi
Business Management Partnership Ltd med 15,91 procent; ett
personalagt bolag: Shanghai Juxi Partnership Ltd, org nr

310230003701951, med 8,18 procent; samt Shanghai Shangda
Ruihu Microsystem Integration Technology Ltd med 2,27 pro-
cent via XS Consulting AB och SHT SMIT AB (dotterbolag till XS
Consulting AB).

Aven dotterbolaget SHT Grafilm AB har ett Joint Ventures-
bolag i Kina, Shenzhen Shenrui Moxi Technology Co Ltd, org nr
91440300MASEEJQG3, dar dgarandelen &r 0,19 procent. Reste-
rande del &4gs av BTR New Materials Group Ltd (76,52 procent),
Shanghai Shangda Ruihu Microsystem Integration Technology
Ltd (10,58 procent), Shenzhen Yuanmoxi Business Management
Ltd (5,53 procent), Shenzhen Huike Investment Ltd (4,31 pro-
cent) och Shenzhen Hongwei Microwave Technology Ltd (2,87
procent).

SHT Smart High-Tech AB

Org nr 556077-7434

SHT Grafilm AB SHT Sinterma AB

Org nr 559087-6867
Ags till 100 procent

Shenzhen Shenrui Moxi Technology
CO Ltd, - Joint Venture-bolag

Org nr 91440300MALEEJQG3
Agarandel 0,19 procent

Org nr 556997-6193
Ags till 100 procent

SHT Smart High-Tech Hong Kong Ltd
Org nr 2970018
Ags till 100 procent

Shanghai Juxi Business Management
Ltd

Org nr 310000400975431

Ags till 100 procent

Shanghai Ruixi New Material Tech
Co. Ltd

Org nr 26000000202102070629
Agarandel 73,6 procent

Ruishan New Material Hi-Tech Co.
Ltd

Org nr 91330421MABWD2H271
Agarandel 33,12 procent

Ska 6ka dgandet med 25 procent
genom dverféring av IP-rattigheter
Option om ytterligare forvarv av 30
procent direkt 4gande



Mal och vision

Smart High Techs vision ar att bli en globalt ledande leverantér
i varlden av nanobaserat material och l6sningar for applikatio-
ner for termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hallbart
samhalle. Det ska ske genom en hdg grad av automation i kom-
bination med en unik och patenterad grafenforstarkt tillverk-
ningsteknologi.

Smart High Techs uppdrag ar att salja grafenforstarkt kylma-
terial, bearbeta kunskap och licenser inom vdarmehanterings-
omraden baserade pa teknik med h6g grad av automation. Un-
der forsta halvaret 2021 startade Smart High Tech ett
dotterbolag i Kina for att producera GT TIM® serien nara kund.
Fabriken motsvarar till stor del den som &aven byggts upp i
Goteborg. Finansiering av fabriken i Kina har gjorts genom att
Smart High Tech Latit kinesiska investerare investera motsva-
rande 22 miljoner kronor i dotterbolaget mot en 4garandel om
knappt 16 procent.

P& grund av de restriktioner som ratt i Kina under Covidpande-
min har verksamheten till stor del varit stdngd under 2022. Dot-
terbolaget har nu kommit i gdng med produktion och erhallit
sin forsta serieorder fran ett kinesiskt techbolag.

Affarsmodell

Bolaget avser att generera intakter genom férsaljning av pa-
tenterat grafenforstarkt och polymerbaserat GT TIM® for ter-
misk kylning av elektronik. Affarsmodellen bygger pa forsalj-
ning till hégteknologiska foretag som anvander GT-TIM® serien
for kylning av exempelvis Al-chips, processorer, grafikchips,
lasrar och lysdioder, med mera.

Fran det att kunden bestéller forsta materialet for utprovning
till materialet kommer in i en produkt och Smart High-Tech er-
haller volymorder ar tidsspannet ofta ett till tva ar.

Marknad

Smart High Tech verkar huvudsakligen inom marknaden fér
termiska grénssnittsmaterial (pa engelska: Thermal Interface
Material, som férkortas med TIM). TIM &r redan en etablerad
industriprodukt som anvands i manga olika typer av elektronik
och marknaden &r darfér stor med manga konkurrenter. Tack
vare trenden mot mindre och kraftfullare elektroniska produk-
ter forvdntas marknaden for TIM vdxa med en genomsnittlig
arlig tillvaxttakt pa 8-10 procent mellan 2018 och 2025.

1 Kdlla: Smart High Tech baserat pd kundinput

2 Rachel Gordon, Technology Analyst for IDTechEx; Storbritannien

TIM anvands i manga typer av produkter som LED-belysning,
lasrar och i alla typer av produkter som kraver varmebortled-
ning och dverforing fran till exempel halvledarkomponenter
inom bland annat Al-system, telekommunikationsutrustning,
fordonselektronik, industriell dator, flygteknik, mobiltelefoner,
konsument och rymdelektronik.

How big is the

market?
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Marknadsstorleken fér Smart High Techs produkter fér TIM
applikationer beraknas till 2-4 miljarder US dollar.? Potentiella
kunder &r inom omraden som hardvaruforetag, elektronik- och
systemleverantdrerinom Al, telekom och bilindustrin, LED-till-
verkare, kraftmoduler och grafikchips etc. Dessa kan delasinii
foljande:

» Al Processorer & Grafikkort: Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm

» 5G utrustning och telekommunikation: Ericsson, Huawei,
Nokia, Alcatel-Lucent, Samsung och Cisco

« Underleveranttrinom industrier sdsom elbilar, LED,
batterier, kraftmoduler mm

Trenden pa marknaden &r 6kad digitalisering och Internet of
Things som paskyndar transformationen for hela elektronik-
branschen med 6kad prestanda, energieffektivisering och kyl-
ning dar TIM &r nyckeln till framgangen. Generellt galler foljan-
de trender:

Snabbare och mer kraftfulla datorer & grafikkort

En allmén trend i branschen &r att gora elektroniken kraftful-
lare och samtidigt mer kompakt. Elektroniska system och da-
torer fortsatter att bli snabbare och mer kompakta, vilket leder
tillhégre temperaturer. Denna trend skapar ett behov av battre
och effektivare TIM for att effektivt éverféra och sprida var-
men. Dagens datorer och grafikkort bestar minst av tva pro-
cessorer, men ibland upp till atta, vilket medfor en kraftfull
marknadspotential i tillvaxt inom detta omrade.
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Gronare belysning

Traditionell belysning ska kontinuerligt ersédttas av LED-belys-
ning i olika applikationer, driven av lagre energiférbrukning och
hogre ljusstyrka. TIM kravs i lysdioder pa grund av den hdga
varmetatheteni chipsen.

Elektrifiering av transport

Elbilar kraver effektivvarmehantering pa grund av de stora en-
ergilagringssystemen i dem. Tillverkare inférlivar mer och mer
elektronikisina elfordon somytterligare driver behovet av var-
mehantering. Kylning av elfordon ar ett av de snabbast véxande
applikationsomradena for varmehanterings-produkter.

5G & 66

5G och 6G ger mojlighet till att hantera stor mangd data som
ger realtidsuppkoppling. Tillsammans med uppkoppling i trad-
l6sa natverk finns forvantningar pa hogre tillforlitlighet och
hogre hastighet. Bdda dessa faktorer driver behovet av battre
prestanda TIM som kan hantera den mangd extra vdrme som
genereras.

Marknadens utveckling

Den radande komponentbrist som har uppstatt i elektronik-
branschen paverkar Smart High Tech direkt. Elektronikbran-
schen har som helhet dkat fokus péa elektroniken och det till-
sammans med digitalisering torde driva utvecklingen framat
och krava mer avancerade komponenter och system som i sin
tur kraver battre kylprestanda. Marknaden visar tendenser pa
att 6ka fokus pa att sdkerstéalla supply chain och detta genom
att anvdnda lokala leverantorer. Etablering av dotterbolag i
Kina kan visa sig framgangsrikt da supply chain kravet tillgo-
doses och bolaget kommer ndarmre kund och marknaden.

Forsaljningsstrategi

Smart High Tech har idag etablerat kontaktnatverk med stora
OEM som verkar i elektronikmarknaden. Genom kontaktnat-
verken i industrier som Al-systemtillverkare, processor- och

grafitkortstillverkare, fordonskomponenter, telekom och nat-
verksindustri med flera omraden har Smart High Tech erhallit
drygt 50 orders fran stora OEM inom dessa industrier dar ett
flertal &r aterkommande. Vidare har Smart High Tech genom
denna forséaljningsstrategi fatt ett utvecklingsprojekt med en
stor kinesisk telekomtillverkare som motsvarar halva bolagets
omsattning.

Genom att fokusera pa stora OEM med bade direktférsaljning
och forsaljning av teknisk utveckling far Smart High Tech en
fordel eftersom utvecklingsavtal med en partner har ett syfte
i att skraddarsy en produkt for kundens specifika behov. Det
gor att andra konkurrenter har svart ersdtta Smart High Techs
produkt da egenskaperna &r designade tillsammans med
OEM-kunden samt att kunden med stdrsta sannolikhet vill im-
plementera l6sningen i sina produkter.

Smart High Tech har malsattning att bearbeta stora OEM- kun-
der d& deras produktportféljer bestar av manga olika produkter
som har utmaningar med att hantera varmeutveckling. Ett ge-
nomslag i en produktkategori medfér alltid merférséaljning i
andra produktportféljer eftersom testning och verifiering re-
dan ar genomférda och godkanda.

En férséljningsstrategi som Smart High Tech inte har utforskat
ar direktforsaljning till distributérer for distribution till slut-
kund eller mindre OEM. Denna strategi torde ge majlighet till
stor spridning av bolagets produkter men kommer att kréava
stérre marknadsférings- och forsaljningsinsatser. Produkter-
na som saljs via dessa kanaler &r vanligtvis standardiserade
produkter som tillverkas i h6g volym. Denna férsaljningsstra-
tegi kan tilldmpas forst nar automatiseringsgraden har natt en
viss niva. Bolaget berdknas kunna utvardera och tillampa for-
sdljningsstrategin till massmarknaden succesivt under Q3
2023 ndr hog automation ar sakerstalld.



GRAFEN

Grafen &r en allotrop av grundamnet kol, vilket innebér att
grunddmnets atomer kan sitta ihop i olika strukturer och att
det ar denna skillnad som ger upphov till dess olika egenska-
per. Grafen har till stora delar samma egenskaper och upp-
byggnad som grafit, men till skillnad fran grafit utgors grafen
av en ytterst tunn skiva som ar endast ett atomlager tjockt.
Atomerna i grafen ar ordnade i ett hexagonalt mdénster, vilket
ger materialet ett antal unika egenskaper utéver de som delas
med grafit. Det ar béjligt och mycket latt. En kvadratmeter gra-
fen vager endast 0,77 mg.

Nar kolatomerna befinner sig i ett monoatomart skikt upptra-
der de, till skillnad fran grafit, inte som en halvledare med
overlappande energiband. | stéllet bara nuddar banden varan-
dra, och den s& kallade Fermi-nivan kan paverkas med ett
elektriskt falt over skiktet. Eftersom grafen bara ar ett atomla-
ger tjockt ar det varldens tunnaste material. Grafen ar ocksa
det mest hoghallfasta materialet som nagonsin testats, med
en strackgrans pa 130 00 MPa vilket ar 100-200 ganger higre &n
for manga hoghallfasta stal. Styvheten &r omkring 1 000 GPa,
eller fem ganger hogre an for stal. Materialet &r dessutom ge-
nomskinligt, béjligt och har en mycket god elektrisk lednings-
férmaga, vilket 8kar anvandningsméjligheterna. Amnet ar dven
ogenomtrangligt for bdde gaser och vatskor, och fasta foremal
kommer inte heller igenom det tunna lagret. Grafen ar dessut-
om ett mycket bra virmeledande material med ett varmeled-
ningstal 6ver cirka 5 000 W/mK, vilket &r 10 génger hdgre &n
koppar.

Grafen kan efter kemisk reaktion uppvisa olika egenskaper, vil-
ket kan tas tillvara vid tillverkning av olika produkter. Grafen-
flagor kan aven blandas med andra dmnen fér att fa fram nya
funktioner. De manga egenskaperna och variationerna gér att
grafen kan utgéra grunden i ett stort antal olika till&mpningar,
allt ifrdn multifunktionella kompositer till syrgasbarriarer i
forpackningar, korrosionsskydd, i bdjbar elektronik och i kdns-
liga gas- och biosensorer.

Exempel pa forvantade grafenbaserade produkter ar ultra-
snabb och formmassigt flexibel elektronik sdsom trycksenso-
rer for pekskarmar, elektroniskt papper och bdjbara smartpho-
nes, samt lattare och mer energieffektiva flygplan. Materialet
leder elektricitet valdigt bra, battre an kisel, och borde kunna
anvdndas i batterier. Det gor grafen potentiellt till en mycket
bra komponent for transistorer i framtida datorer. P& sikt for-
vantas grafen ge upphov till helt nya typer av datorer och revo-
lutionerande medicinska tilldAmpningar sdsom konstgjorda
nathinnor.

Grafen upptacktes sa sent som 2004 och 2010 tilldelades An-
dre Geim och Konstantin Novoselov Nobelpriset fér banbry-
tande experiment rérande det tvddimensionella materialet
grafen.

Tillverkningsprocessen av GT-TIM®

Smart High Techs GT-TIM® produkt byggs pé ett unikt grafen-
forstarkt polymerbaserat material. Genom en patenterad tek-
nik har Smart High Tech lyckats tillverka en ndra millime-
tertjock grafenbaserad film i stor skala baserad pa en
sjalvassemblerande process av grafenet och sedan stakat upp
det i vertikala led pa ett effektivt satt. Denna grafenbaserade
film tillverkas genom en rad raffineringsprocesser som bola-
get har en unik know-how kring.

Fordelar med GT TIM®

Smart High Tech har en patenterat teknologi kring hur man
kostnadseffektivt, automatiskt formar grafen i vertikal rikt-
ning tillsammans med andra polymera material. Resultatet
blir att Smart High Tech kan f& fram ett mycket elastiskt och
mjukt material som kan fanga upp stora deformationer, visa
upp hog varmeledningsformaga och darmed lagt termisk resi-
stans, egenskaper som kravs for att effektivt kunna fa bort
varme frdn komponenten.

Det finns olika typer av TIM som konkurrerar med Smart High
Tech’s GT TIM® enligt nedan:

Termisk pad: Det ar en tunn film som ar i fast form. Kraver
tryck for att det ska fungera. Varmeledningstalet &ar ofta mel-
lan 5-10 W/mK. Typiska konkurrenter: Laird, (DuPont) (USA),
Bergquist (Henkel, Tyskland) och Resonac (Japan) har en ter-
misk pad med ett varmeledningstal pa 15-25 W/mK.

Termisk pasta: Detta ar en typisk tunn pasta, ofta vit farg med
kvarts (kiseloxid) eller alumina (aluminiumoxid) som fyllme-
del. Latt att anvanda men relativt kort livslangd. Ar ett lagpris-
segment. Produkten domineras av Shin-Etsu, (Japan) och Dow
Inc, (USA).

Termisk gel: Geléliknande material som fungerar snarlikt som
termisk pasta. Séljs huvudsakligen av Henkel (Tyskland), Al
Technology och Parker Chomerics (USA).

Fasandringsmaterial: Ett material som fangar varme genom
en fasomvandling, till exempel genom att vax smalter under
sjalvavarmedverforingen. Det heter pd engelska Phase Change
Materials (PCM). Materialet ar besvarligt att hantera och lack-
er ofta ut vid anvandning. Saljs och domineras av Honeywell,
(USA).

Metallfolie: Ofta gjort avindium. Smalter delvis vid anvdndning
men kan aven fungera i fast form. Det ar mjukt och anvands
under tryck. Nackdel &r att det &r dyrt. Saljs huvudsakligen av
Indium Co, (USA).

Elektriskt och termiskt ledande lim: Det leder bade termiskt
och elektriskt. Svart att reparera men extremt bra vidhaftning.
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Varmeledningsférméagan ar ofta begransad, ungefdr samma
som termisk pasta. Domineras av Henkel, (Tyskland) och kine-
siska tillverkare i ldgprissegment.

Smaltmetall: Ett material som &r relativt nytt. Anvédnds i be-
gransad omfattning. Svarhanterad. Risken fér korrosionsan-
grepp och elektronikhaveri i samband med léckage. Saljs
bland annat av Molten Metal Products Limited, (England).

Det ar i segmentet Termisk pad som Smart High Tech’s GT
TIM® pads kommer till sin ratt med en val utvecklade férmaga
att leda bort varme, med fyra till tio gdnger hdgre varmeled-
ningstal jamfért med de basta befintliga kommersiella pro-
dukterna pd marknaden.

Smart High Techs grafenfdorstarkta GT TIM® kan anvandas i
alla system dar det finns behov att kyla och att kontrollera
temperaturen. Det ar till exempeli elektronikprodukter, som ar
grunden till datorer, 5G, Al, Internet of Things, routrar, mobilte-
lefoner, fordons-, rymd- och kraftelektronik samt till kylning
av batterisystem och elektriska bilar. Processorer (CPU), gra-
fik/spelchip (GPU), kraft-komponenter (IGBT), lysdioder (LED)
och laserkomponenter, mosfetar (metal oxide semiconductor
field effect transistor) &r typiska komponenter som behéver
kylas. Vid 6verhettning slutar komponenten fungera. Prestan-
dan blir sémre och i varsta fall leder det till avbrott och explo-
sion.




HANDELSER | BOLAGETS UTVECKLING

1961

» Bolaget startar som Askim Bilverkstad AB.

2007

» Bolaget blir ett avJohan Liu helagt bolag med namnet SHT
Smart High-Tech AB med syfte att utveckla, tillverka och
sdlja avancerade elektronikmaterial och elektronikproces-
ser.

2009

« Foretaget fick en stor utvecklingsorder fran ett ameri-
kanskt foretag.

2014

« Under slutet av rékenskapsaret bildas det helagda dotter-
bolaget SHT Sinterma AB, som ska bedriva kompletterande
verksamhet.

2016

» Bolaget bildar ett helagt dotterbolag SHT Grafilm AB, vars
syfte &r att ingd som deldgare i ett Joint Venture i Kina inom
Bolagets verksamhetsomrade.

» Bolaget erholl medel fran ett stort EU-finansierat projekt
om kolnanorérsbaserad kylning.

2017

« Johan Liu later dgandet av SHT Smart High-Tech AB Gverga
till hans helagda konsultbolag XS Consulting AB.

» Bolaget fick en stor order inom tekniklicensiering/éverfo-
ring i grafenbaserad filmen.

2018

» Smart High Tech arbetar med att ta fram nya vdarmeavle-
dande material forstarkt med grafen med fokus pa elektro-
nikkylning. Framférallt har Bolaget utvecklat ett unikt
grafenforstarkt granssnittsmaterial, TIM, fér elektronik-
och kraftmodulkylning som leder varme effektivt bade i
vertikalt och horisontellt led med produktbeteckningen GT
TIM®,

Bolaget fick under aret flera bestéllningar for utvardering
av GT TIM® for kylningsapplikationer for LED, kraftmodul,
IGBT, kraftelektronik och komponenter for mobila system.

2019

« Bolaget fick den forsta aterkommande produktionsordern
av grafenforstarkt termiskt granssnittsmaterial for
anvandning i termisk testutrustning i en riktig produktmiljo
fran det Hong Kong-baserade teknikforetaget Incavo.

2020

« Smart High Tech far under hosten en order i ett utvecklings-
projekt med Huawei gallande Bolagets GT TIM® produkter.

» Coronapandemin fordrojer Bolagets kapitalanskaffnings-
process, men berdknar inte paverka intresset for projektet
varken fran investerare eller kunder.

2021

 Tillsammans med kinesiska investerare bildas dotterbola-
get Shanghai Ruixi New Materials High-Tech Ltd i syfte att
tillverka GT TIM® och bedriva forskning och utveckla andra
produkter nara kund i Kina.

» Under aret har Smart High Tech skalat upp produktionen i
Goteborg genom dkad automatisering och darmed okat
tillverkningskapaciteten och kvaliteten pa produkterna.

» Det utvecklingsprojekt till ett varde av 400 000 USD som
Bolaget drivit tillsammans med Huawei avslutas.

« Smart High Tech genomfor en IPO och noteras pa Spotlight
Stock Market.

2022

» Dotterbolaget Shanghai Ruixi New Materials High-Tech Ltd i
Kina fardigstaller sin produktionslinje for tillverkning av
grafenforstarkt GT TIM®.

» Lansering av FrostSheet med forsaljning direkt till slutan-
vandare inom Gaming, Crypto miners och 3D visualizers,
vilket dven gav avtal med Thermal Grizzly, ett varldsom-
spannande distributionsforetag som lanserat GT TIM®
under eget varumarke KryoSheet under 2023.

» Testorders och mycket starkt intresse fran flera av de allra
storsta techforetagen i varlden.

« Nedstdngning pa grund av Covidpandemin under stora delar
av aret i dotterbolaget i Kina.

« Forsta serieorder fran elektronikforetag till dotterbolaget i
Kina.

» Bolaget flyttar den svenska verksamheten fran Chalmers-
omradet till Arendal pa Hisingen, Goteborg.
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2023

» Den nya produktionsanlaggningen i Arendal startar upp
med betydligt hogre kapacitet &n tidigare. Processbehand-
lingsutrustning for grafen installeras vilket gor att vissa
steg som tidigare gjordes i Kina kan nu goras i Géteborg.
Investeringar om narmare 10 MSEK har under varen
genomforts.

Smart High Tech lanserar en ny produkt, Soft Pad. Produk-
ten har utvecklats utifran specifika kundkrav karaktarise-
ras av extrem mjukhet, god aterfjadring samt hg mekanisk
och termisk prestanda.

» Thermal Grizzly med distribution och férséaljning av

l6sningar fér thermal management i 6ver 90 lander startar
produktlanseringskampanjen av Bolagets produkter den 28
maj.

Smart High Tech deltar p4 ECTC i Orlando, Florida, USA, som
ar en av de storsta konferenserna inom electronics packa-
ging. I anslutning till konferensen besdker representanter
for Bolaget ledande techféretag i Silicon Valley med gott
resultat.




STYRELSE

Johan Livy, f. 1960. Styrelseordférande, grundare av verksamheten.

Forvarvade bolaget 2007 och darefter ledamot i styrelsen och dess ordférande sedan 2017. Johan Liu ar
fodd i Kina och kom till Sverige 1979 for att studera. Han har doktorerat inom Materials Science vid Kung-
liga Tekniska Hogskolan (KTH) i Stockholm, och &r numera professor vid Chalmers Tekniska Hogskola i
Go6teborg. Han &r ledamot i Kungliga Ingenjorsvetenskaps-akademin (IVA) och Fellow inom Institute of
Electrical and Electronics Engineers, USA, (IEEE). Johan har deltagit i narmare 600 vetenskapliga publika-
tioner och har narmare 90 godkanda eller ansékningar om patent. Han har bedrivit forskning inom nya
nanomaterial och processer for elektroniska byggsattsapplikationer dver 30 ar i Sverige, har ett stort
natverk for internationella samarbete samt hallit ett 70-tal inbjudna féredrag i hela varlden inom omra-
det. Denna forskning ligger nu till grund fér den teknologi som Smart High Tech anvander.

Aktieinnehav via XS Consulting AB: 1400 000 A-aktier och 7 689 000 B-aktier.

Anders Andersson, f. 1965. Styrelseledamot sedan 2018.

Teknologie Magister vid Kungliga Tekniska Hogskolan, KTH, i Stockholm. Anders arbetar idag som Kon-
cernchef fér Horle Wire Group. Han har tidigare haft samma befattning pd Emballator Tectubes Sweden
AB vilket &@r en del av Herenco, och varit VD inom bérsnoterade foretagen ITAB och Note, vilket givit
honom stora erfarenheter inom elektronikindustrin.

Aktieinnehav: 72 272 B-aktier och 15 400 teckningsoptioner.

Mats Augurell, . 1958. Styrelseledamot sedan 2018.

Mats Augurell, f. 1958. Styrelseledamot sedan 2018.

Civilekonom fran Handelshdgskolan i Goteborg. Mats &r idag VD i Alektum Group och har stor erfaren-
het fran styrelsearbete sd som ordférande i Green Bay Capital AB, G4 Investment AB med mera. Var ti-
digare Senior Vice President i Sjatte AP Fonden.

Aktieinnehav: 79 682 B-aktier och 15 400 teckningsoptioner genom bolag.

Bill Brox, f. 1953. Styrelseledamot sedan 2018.

Bill Brox har en doktorsexamen fran Chalmers Tekniska Hogskola i Goteborg inom materialvetenskap
och teknik. Bill har varit VD i tretton ar f6r Svenska institutet for mikroelektronik, Imego, i Géteborg. Ett
institut med fokus pa mikroelektronik, sensorer och byggsattsteknik. Dessforinnan var han vVD for
Swedish Institute for Production Research, IVF, numera RISE IVF.

Aktieinnehav: 80 000 B-aktier och 15 400 teckningsoptioner.
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REVISOR

GrantThornton AB
Ostra Hamngatan 26
40314 GOTEBORG
Tel: 031-701 3700

Henric Rhedin, f. 1965. Styrelseledamot sedan 2017.

Henric Rhedin har en doktorsexamen i fysik fran Géteborgs Universitet och arbetar idag som koordina-
tor for extern forskning pa Volvo Car AB. Henric har tidigare varit VD for Graniten Engineering AB innan
han bdrjade inom Smart High Tech-gruppen sa som VD for SHT Sinterma AB.

Aktieinnehav: 40 000 B-aktier 10 000 teckningsoptioner privat och genom bolag.

Natalie Liu, f. 1993. Styrelsesuppleant sedan 2018.

Natalie Liu har en kandidatexamen i féretagsekonomi fran Stockholms universitet och en diplom-
examen fran Hyper Island i Stockholm. Hon &r numera verksam som oberoende 3D Designer i London.
Aktieinnehav: Har inga aktier i Bolaget.

Lars Almhem, f. 1961. Anstélldes som VD 2022.

Examen fran Katrineholms Tekniska Skola. Bakgrund fran SAAB Automobile och Volvo Cars. Drivit eget
foretag under 25 ar inom Kvalitet, Effektiviseringar och Supply Chain globalt fér Ericsson, NOTE, IKEA,
Volvo med flera, samt produktionschef pa Plasman i Goteborg.

Aktieinnehav: 48 818 B-aktier och 75 843 teckningsoptioner.

Huvudansvarig revisor Magnus Leijon
Auktoriserad revisor. Medlem i branschorganisationen FAR



OVRIG INFORMATION OM ORGANISATIONEN

Kostnadseffektiv organisation

Smart High Tech har idag 40 personer anstédllda i koncernen.
Verksamheten bedrivs i huvudsak fran Bolagets hyrda lokaler i
Arendal pa Hisingen, Goteborg. Darutdver har en verksamhet
for tillverkning av Bolagets produkter pa att byggts upp i
Shanghai, Kina, vilken togs i drift under hosten 2021.

Med verksamheten i hyrda lokaler i sdval G6teborg och som i
Shanghai har Bolaget en mycket kostnadseffektiv organisa-
tion, med en fast kostnadsbas pa drygt 40 000 000 kronor per ar
i dagslaget. Med bibehallen kostnadsbas férvantas omsatt-
ningen kunna 6ka vasentligt med bara materialkostnad som
rorlig kostnad.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen valjs pa ordinarie arsstamma for ett ar i taget. Nuva-
rande styrelse bestar av fem ledamaéter, Johan Liu (ordférande),
Anders Andersson, Mats Augurell, Bill Brox och Henric Rhedin.
Johan Liu képte Bolaget 2007 och gick in i dess styrelse i sam-
band med det. Henric Rhedin som aren 2016 - 2017 var VD i SHT
Sinterma AB, valdes in i styrelsen for SHT Smart High-Tech AB
2017. Ovriga styrelseledaméter, Anders Andersson, Mats Augu-
rell och Bill Brox valdes ini styrelsen under 2018. Av dessa per-
soner bedéms Anders Andersson, Mats Augurell, Bill Brox och
Henric Rhedin s& som mot Bolaget och huvudagaren oberoen-
de ledamoter.

Under det kommande verksamhetsaret planerar styrelsen att
ha sex ordindra sammantraden.

Vid motena kommer bland annat budget, affarsplaner, bokslut,
investeringar, finansiering, personal samt avtalsfragor att be-
handlas.

Uppforandekoden

Bolaget tillAmpar inte Svensk Kod for Bolagsstyrning da Bola-
get aktie inte handlas pa en s& kallad reglerad marknadsplats.

Narstdendeforhallande

Styrelsesuppleant Natalie Liu ar dotter till styrelsens ordfo-
rande Johan Liu.

Potentiella intressekonflikter

Ingen av styrelseledamdterna eller ledande befattningshava-
re har nagra potentiella intressekonflikter med SHT Smart
High-Tech AB déar privata intressen kan std i strid med Bola-
gets.

Ingen av styrelseledamoterna, ledande befattningshavare el-
ler revisorer i SHT Smart High-Tech AB har eller har haft ndgon

direkt eller indirekt delaktighet i nagra affarstransaktioner
som ar ovanliga till sin karaktar eller i sina avtalsvillkor med
Bolaget.

Ovriga upplysningar avseende styrelse och
ledande befattningshavare

Bill Brox var styrelseledamot i Benchnode Technology AB aren
2014 - 2019. Den 26 mars 2020 gick bolaget i konkurs. Han var
3ven ledamot i Xperentia AB under &ren 2016 - 2020. | oktober
2020 beslutades om likvidation av bolaget.

Forutom ovanstdende handelser har ingen styrelseledamot el-
ler ledande befattningshavare i SHT Smart High-Tech AB varit
inblandad i konkurs, likvidation eller liknande under de senaste
fem aren. Inte heller har ndgon ledamot eller ledande befatt-
ningshavare under de senaste fem aren domts i bedragerirelate-
rade mal, haft naringsférbud eller utsatts for anklagelser eller
sanktioner av myndighet eller branschsammanslutning.

Transaktioner med narstaende

Johan Liu som &r styrelseledamot och stordgare har via sitt bo-
lag XS Consulting AB ett konsultarvode som ar godkant av sty-
relsen motsvarande 20 timmars ersattning per manad.

Johan Liu har via sitt bolag XS Consulting AB investerat 3,3
MSEK direkt i Smart High Techs dotterbolag i Kina, Shanghai
Ruixi New Materials High-Tech Ltd.

Viktiga avtal

Bolaget har avtal med Chalmers Tekniska Hogskola for nytt-
jande av olika matinstrument och kalibreringsverktyg. Bolaget
har ocksa tillgang till varldsledande renrum for utveckling av
nanomaterial.

Smart High Tech har sedan 2019 ett produktionsavtal med
Hong Kong-baserade Incavo, vilket innebéar att Bolaget tillver-
kar och levererar regelbundet pads till dem, vilket genererar
lopande intékter varje manad.

Bolaget har dven genom samarbete med Thermal Grizzly en
planerad order motsvarande en miljon kronor per manad fran
och med senare delen av 2023.

Tillstdndspliktig verksamhet

Denverksamhet Smart High Tech bedriver innefattar hantering
av explosiva dmnen som &r tillstadndspliktiga. Fér verksam-
heten i Kina har Smart High Tech erhallit de tillstdnd som kravs
for att bedriva verksamheten i nuvarande form.
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Immateriella rattigheter

Den nuvarande patentportfdljen bestar av patent som &r god-
kanda pa ett antal marknader enligt nedan. Patenten skyddar
metoden att skapa de unika grafenforstarkta TIM, andra nano-
material och dess tillverkningsprocesser. Nya patentmajlighe-

ter undersotks kontinuerligt for att skydda Bolagets unika pro-

Bolaget.

Smart High Tech har féljande godkanda patent:

Land

Sverige

Sverige

USA

Sverige

Sverige

Kina

Kina

USA

Sverige

Kina

USA

USA

Korea

Sverige

Patentnummer

SE 531018 C2

SE 537778 C2

US 9,941,198 B2

SE540337C2

SE 540866 C2

Z1.201480079023.4

ZL 201480080810.0

US 10,172,941 B2

SE 532248 C2

Z1.201510010672.5

US 11,247,907

US 11,235,557

10-2443005

SE545194 C2

Patentomrade

Anvandning av ett kompositmaterial som termiskt
kontaktmaterial for mikroelektroniska komponenter

Mallbaserad tillverkning av kovalenta bundna tredimen-
sionella natverk av stora ihaliga kolnanoror

Method of maufacturing a flexible substrate with
carbone nanotube vias and corresponding flexible
substrate

Method for manufacturing interconnects

Thermally stable and highly conducting film comprising
doped 2-dimensional platelets and method of producing
such

Method and apparatus for infiltration of a micro/
nanofiber film

A method for synthesis of silica coated graphene
functional hybrid material

A method for synthesis of silica coated graphene
functional hybrid material

Termiskt ledande metallpolymer nanokompositfilm
samt tillhérande tillverkningsmetoder

A method for manufacturing vertically aligned graphene
film

Method and Arrrangement for manufacturing a
graphene film

Graphene based heat sink and method for manu-
facturing the heat sink

Laminated graphen based thermally conductive film
and method for manufacturing the film

Laminated Graphene-Based Thermally Conductive Film
and Pad and Method for Manufacturing the Film and Pad

Datum for
godkannande
2008-11-18

2015-10-13

2018-04-10

2018-07-10

2018-12-04

2019-01-15

2019-07-05

2019-01-08

2009-11-24

2017-03-01

2022-02-15

2022-02-01

2022-09-07

2021-09-29

dukter och kompetens inom varmeavledning fran elektroniska
komponenter med hjalp av grafen. Merparten av kostnaderna
for patentportfdljen och andra nanomaterial &r redan tagna i

Giltigt till

2026-05-29

2031-06-15

2034-04-23

2036-06-13

2036-07-26

2036-11-20

2037-01-08

2037-01-19

2027-09-24

2035-01-08

2042-02-14

2041-01-31

2038-06-07

2031-09-23



Dessutom har féljande ans6kningar om patent ladmnats in:

PCT
Land ansotkan
Kina 2018-04-05
USA 2018-04-05
EU 2018-06-07
USA 2018-06-07
Kina 2018-06-07
Korea 2018-06-07
Japan 2018-06-07
Kina 2019-01-31
Kina 2018-12-18
Sverige 2021-11-12
Kina 2021-11-12
Sydkorea
Japan
Sverige
EU 2022-04-28
Sverige
Sverige
Kina
Kina

Ansdkningshummer

PCT/SE2018/000009

PCT/SE2018/000009

PCT/SE2018/050593

PCT/SE2018/050593

PCT/SE2018/050593

PCT/SE2018/050593

PCT/SE2018/050593

PCT/SE2019/050080

PCT/SE2017/050607

2151195-1

202111467034.8

10-2020-7035046

2350313-9

PCT/SE2021/051027

2251191-9

Patentomrade

Thermally conductive graphene-based material
and metod for manufacturing the same

Thermally conductive graphene-based material
and metod for manufacturing the same

Laminated graphene based thermally conducti-
ve film and method for manufacturing the film

Laminated graphene based thermally conducti-
ve film and method for manufacturing the film

Laminated graphene based thermally conducti-
ve film and method for manufacturing the film

Laminated graphene based thermally conducti-
ve film and method for manufacturing the film

Laminated graphene based thermally conducti-
ve film and method for manufacturing the film

Graphene based heat sink and method for
manufacturing the heat sink

Method and Arrrangement for manufacturing a
graphene film

Laminated graphene based thermally conducti-
ve film and method for manufacturing the film

Laminated graphene based thermally conducti-
ve film and method for manufacturing the film

Tilted graphene film
Tilted graphene film

Method for manufacturing a graphene-based
therminal interface Pad

Graphen Film Reinforced Thermal Conductive
Composite Film and Preparation Method and
Use Thereof

Graphen-enhanced thermal interface material
and method for manufacturing the material

Method for manufacturing a graphene-based
thermalinterface pad

A method for manufacturing of fiber reinforced
high thermal conductivity thermal interface
material

A method of manufacturing high tensile thermal
conductivity hraphene composite thermal
interface material

Patent-
ansokan

2020-12-02

2020-10-02

2020-11-24

2020-11-30

2020-12-03

2020-12-04

2020-12-04

2020-12-03

2019-12-19

2021-10-01

2021-12-04

2022-10-1

2023-03-21

2022-12-05

2022-12-05

Ansoknings-
nummer

CN112236389A

14003-000265/ US/NPA

18921365.5

14003-000277/ US/COA

CN112218823A

10-2020-7035046

110002077

CN112218824A

CN110709353A

1000197975

2021120400243840

KW ref 180489KR
KW ref 180489)P

KW ref 220355SE

KW ref 210799PC

KW ref 220356SE

KW ref 220355SE

228452 1CNCN

228453 1CNCN
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UTVALD FINANSIELL INFORMATION

RESULTATRAKNING - Koncernen

2023 2022 2022 2021
Alla belopp i TSEK om inget annat anges 1/1-31/3 1/1-31/3 1/1-31/12 1/1-31/12
Rorelseintakter, lagerforandring m.m.
Nettoomséttning 594 1010 1641 4726
Aktiverat arbete for egen rakning 175 848 2 604 2136
Ovriga rérelseintakter 607 238 3090 4102
Summa rorelseintékter, lagerforandringar m.m. 1376 2096 7335 10 964
Rdrelsekostnader
Révaror och fornédenheter =741 -285 -1214 -352
Ovriga externa kostnader -3990 -2 840 -13164 -7788
Personalkostnader -4180 -3605 -17189 -8 091
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anlaggningstillgdngar -496 -344 -1610 -498
Ovriga rérelsekostnader -23 -91 -3420 0
Summa rdrelsekostnader -9 430 -7166 -36 597 -16 729
Andeliintresseforetags resultat efter skatt -17 0 -24 0
Rorelseresultat -8 071 -5070 -29 286 -5766
Finansiella poster
Resultat fran 6vriga finansiella anlaggningstillgdngar 0 0 0 1168
Rénteintdkter och liknande resultatposter 47 83 396 57
Réntekostnader och liknande poster -12 -3 -6 -15
Summa finansiella poster 35 80 390 1210
Resultat efter finansiella poster -8 036 -4990 -28 896 -4 556
Resultat fore skatt -8 036 -4 990 -28 896 -4 556
Skatter 0 0 6 104
Periodens / Arets resultat -8 036 -4 990 -28 890 -4 452
Ovrigt totalresultat
Omrékningsdiff utldndska dotterbolag -26 -8 0 0
Summa totalresultat for perioden / aret -8 062 -4998 -28 890 -4 452

Hanforligt till
Moderforetagets aktiedgare -7 422 -4713 -26 575 -3 665
Innehav utan bestdmmande inflytande -640 =276 -2 315 -787



BALANSRAKNING - Koncernen

Tillgangar
Alla belopp i TSEK om inget annat anges

Anlaggningstillgangar
Immateriella anlaggningstillgangar

Balanserade utgifter for utvecklingsarbeten och

liknande arbeten

Koncessioner, patent, licenser, varuméarken samt

liknande rattigheter

Summa immateriella anldggningstillgangar

Materiella anldaggningstillgadngar
Forbattringsutgifter pa annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anlaggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Pagdende nyanlaggningar och forskott avseende

materiella anlaggningstillgdngar

Summa materiella anldggningstillgdngar

Finansiella anlaggningstillgangar
Andelariintressebolag

Agarintressen i 6vriga féretag

Andra langfristiga vardepappersinnehav

Summa finansiella anlidggningstillgangar
Summa anlaggningstillgangar

Omsattningstillgangar
Lager

Révaror och férnddenheter
Forskott till leverantor

Summa lager

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Aktuella skattefordringar

Ovriga fordringar

Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsaéttningstillgangar
SUMMA TILLGANGAR

2023 2022 2022 2021
31/3 31/3 31/12 31/12
2689 2834 214 1936
1251 451 1276 386
3940 3285 3390 2322
1192 1307 674 1231
7824 3382 4584 339
256 198 254 ns
1094 0 4032 0
10 366 4 887 9544 4742
109 0 66 0
134 134 134 134
4000 4000 4000 4000
4243 4134 4200 4134
18 549 12 305 17134 1198
1216 10 309 290
133 762 132 290
1349 772 44 580
218 788 246 1268

0 150 0 75
2448 1196 2124 1422
1669 21 2320 422
4335 2855 4690 3187
18 831 38 902 27982 42 315
18 831 38 902 27982 42 315
24 515 42529 33113 46 082
43 065 54 834 50 247 57 280
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Eget kapital och skulder 2023 2022 2022 2021
Alla belopp i TSEK om inget annat anges 31/3 31/3 31/12 31/12

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 781 675 776 670
Ovrigt tillskjutet kapital 24296 10586 22747 10 091
Annat eget kapital inkl periodens/arets res 4755 33191 13136 37 340
Eget kapital hanforligt till moderforetagets aktiedagare 29 832 44 452 36 659 48101
Innehavande utan bestdmmande inflytande 4522 6675 5127 6749
Summa eget kapital 34 354 51127 41786 54 850

Avsattningar

Avséttningar fér uppskjuten skatt 0 7 0 7

Summa avsattningar 0 7 0 7

Kortfristiga skulder

Forskott fran kunder 995 658 1337 156
Leverantdrsskulder 2958 577 3088 566
Aktuella skatteskulder 1 0 1 0
Ovriga skulder 831 263 568 227
Upplupna kostnader och férutbetalda intakter 3926 2202 3467 1474
Summa kortfristiga skulder 8 3700 8 461 2 423

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 065 54 834 50 247 57 280



Eget kapital

25

Ovrigt Annat eget Innehav utan Totalt
Alla belopp i TSEK om Aktie- tillskjutet  kapital Ink arets bestammande eget
inget annat anges kapital kapital resultat Summa inflytande kapital
Ingdende balans per
1januari 2022 670 10 091 37340 48100 6749 54 850
Nyemission 106 13710 13 816 13 816
Optionspremie 451 451 451
Omrakningsdifferens 1147 1147 412 1559
Ovriga justeringar -281 -281 281 0
Arets resultat -26 576 -26 576 -2 314 -28 890
Utgaende balans per
31december 2022 776 23 801 12 081 36 658 5128 41786
Ingdende balans per
1januari 2023 776 23 801 12 081 36 658 5128 41786
Emission av aktier 5 495 500 500
Omrékningsdifferens
avseende dotterbolag 77 77 27 104
Periodens resultat -7 403 -7 403 -633 -8 036
Utgaende balans per
31 mars 2023 781 24296 4755 29 832 4522 34 354
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KASSAFLODESANALYS - Koncernen

2023 2022 2022 2021
Alla belopp i TSEK om inget annat anges 1/1-31/3 1/1-31/3 1/1-31/12 1/1-31/12
Den lopande verksamheten
Rérelseresultat -8 071 -5070 -29 286 -5766
Justeringar fér poster som inte ingdr i kassaflédet, mm 647 1110 6664 -450
Erhallen ranta 47 84 396 57
Erlagd rénta -12 -3 -6 -15
Inkomstskatt 0 -76 75 -127
Kassaflode fran den lopande verksamheten fore
férandringar av rorelsekapitalet -7 389 -3 955 -22157 -6 301
Kassaflode fran forandringar i rorelsekapital
Forandring av varulager och pagdende arbete -906 -482 -19 -290
Forandring kundfordringar 28 480 1022 -388
Forandring av kortfristiga fordringar 325 218 -2 441 =277
Foréndring leverantdrsskulder -130 n 2522 -123
Forandring av kortfristiga skulder 379 1239 3515 -2576
Summa forandring av rorelsekapital -304 1466 4599 -3 654
Kassaflode fran den lopande verksamheten -7 693 -2 489 -17 558 -9 955
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anlaggningstillgangar -670 -970 -4167 -2 360
Forsaljning avimmateriella anldggningstillgdngar 0 0 0 2000
Investeringar i materiella anldggningstillgangar -1228 -453 -6784 -4726
Investeringar i finansiella anlaggningstillgangar -61 0 -90 0
Forséaljning av finansiella anlaggningstillgangar 0 0 0 2418
Kassaflode fran investeringsverksamheten -1959 -1423 -11 041 -2 668
Finansieringsverksamheten
Nyemission 500 500 13 816 27 470
Delavyttring av dotterbolag 0 0 0 26 210
Optionspremie 0 0 451 0
Kassafldde finansieringsverksamheten 500 500 14 267 53680
Periodens/Arets kassaflode -9 152 -3 412 -14 332 41056
Likvida medel vid periodens/arets bérjan 27983 42 314 42 314 1258

Likvida medel vid periodens/arets slut 18 831 38902 27 982 42 314



NYCKELTAL - Koncernen

Soliditet, %
Kassalikviditet, %

Medelantal anstallda inklusive konsulter, st

2023
31/3

80
266

40

2022
31/3

93
1128
23

2022
3112

83
386
29

27

2021
31712

96
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RESULTATRAKNING - Moderbolaget

2023 2022 2022 2021
Alla belopp i TSEK om inget annat anges 1/1-31/3 1/1-31/3 1/1-31/12 1/1-31/12
Rorelseintakter, lagerforandring m.m.
Nettoomséttning 566 1010 1641 4726
Aktiverat arbete for egen rakning 175 - 684 772
Ovriga rorelseintakter 607 233 2785 5293
Summa rorelseintdkter, lagerforandringar m.m. 1348 1242 5110 10791
Rorelsekostnader
Ravaror och fornédenheter -788 -593 -1605 -353
Ovriga externa kostnader -3 408 -2 461 -12 209 -6 182
Personalkostnader -2 504 -1977 -10 312 -5 547
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anlaggningstillgdngar =267 -103 -814 -166
Ovriga rérelsekostnader -23 -91 -408 0
Summa rdorelsekostnader -6 990 -5 225 -25 348 -12 248
Rorelseresultat -5 642 -3983 -20 238 -1457
Finansiella poster
Resultat fran 6vriga vardepapper och fordringar som &r 0 0 0 149
anlaggningstillgdngar
Réanteintadkter mm 1 0 0 0
Rantekostnader och liknande resultatposter 0 0 -1 0
Summa finansiella poster 1 0 149 149
Resultat efter finansiella poster -5 641 -3983 -20 239 -1308
Bokslutsdispositioner 0 0 0 436
Resultat fore skatt -5 641 -3983 -20 239 -872
Skatter 0 0 0 0

Periodens / Arets resultat -5 641 -3983 -20 239 -872



BALANSRAKNING - Moderbolaget

Tillgangar
Alla belopp i TSEK om inget annat anges

Anlaggningstillgangar

Immateriella anlidggningstillgangar

Balanserade utgifter for utvecklingsarbeten och

liknande arbeten

Summa immateriella anldggningstillgangar

Materiella anldaggningstillgangar
Forbattringsutgifter pé annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anlaggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Pagdende nyanlaggningar och forskott avseende

materiella anldggningstillgdngar

Summa materiella anldggningstillgangar

Finansiella anldaggningstillgdngar
Andelar i koncernféretag

Summa finansiella anldggningstillgangar
Summa anlaggningstillgangar

Omsattningstillgangar
Varulager
Ravaror och férnédenheter

Summa varulager

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernféretag

Aktuell skattefordran

Ovriga fordringar

Forutbetalda kostnader och upplupna intdkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsattningstillgangar
SUMMA TILLGANGAR

29

2023 2022 2022 2021
31/3 31/3 31/12 31/12
2689 893 2114 772
2689 893 214 772
538 280 0 304
5923 1552 2535 1496
157 94 146 20
1094 0 4032 0
772 1926 6713 1820
1375 1375 1375 1375
1375 1375 1375 1375
1n776 4194 10 202 3967
1195 0 309 0
1195 0 309 0
218 788 246 1268
3051 3045 3051 3045
0 150 0 75
1310 574 1080 846
1669 530 2319 422
6248 5087 6696 5656
6100 21047 12 973 23104
6100 21047 12 973 23104
13 543 26134 19 978 28 760
25319 30328 30180 32727
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Eget kapital och skulder 2023 2022 2022 2021
Alla belopp i TSEK om inget annat anges 31/3 31/3 31/12 31/12

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 781 675 776 670
Bunden 6verkursfond 0 563 0 68
Reservfond 20 20 20 20
Fond for utvecklingsutgifter 2 689 772 2 M4 772
Summa bundet eget kapital 3490 2030 2910 1530
Fritt eget kapital

Fri 6verkursfond 43556 28 832 43061 28 832
Balanserad vinst eller forlust -23228 -1073 -2 415 -200
Periodens / Arets resultat -5 641 -3983 -20 239 -873
Summa fritt eget kapital 14 687 23776 20 407 27759
Summa eget kapital 18177 25 806 23 317 29 289

Kortfristiga skulder

Forskott fran kunder 995 658 1337 156
Skulder till koncernfdéretag 0 873 0 1064
Leverantdrsskulder 2958 549 3052 548
Ovriga kortfristiga skulder 832 263 568 227
Upplupna kostnader och férutbetalda intékter 2 357 2179 1906 1443
Summa kortfristiga skulder 7142 4522 6863 3438

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 319 30328 30180 32727
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Intékter

Smart High Tech &r en koncern under stark utveckling som gar
fran att ha varit ett projektorienterat forskningsbolag till att bli
ett industriféretag inom elektronikbranschen.

Det senaste aret har storaresurser lagts pa testorders fran stor-
re internationella elektronikforetag och att bygga upp egna hé-
geffektiva produktionsanlaggningar i sdval Sverige som Kina for
att kunna mota den efterfrdgan som forvantas. Fokus ligger pa
att nd ut pd marknaden med Bolagets eget produktsortiment.
Under 2021 avslutades ett stort projekt fér Huawei vilket var en
del avomsattningen om 4 726 TSEK &r 2021. Under 2022 har kon-
cernen erhallit ett flertal testorders fran olika internationella
elektronikforetag som tillsammans med l6pande orders fran
Incavo gav en nettoomsattning om 1641 TSEK 2022.

Under hosten 2022 flyttades verksamheten fran Chalmersom-
raddet i Goteborg ut till industrilokaler i Arendal pa Hisingen,
Goteborg. Nettoomsattningen forsta kvartalet 2023 minskade
av den anledningen till 594 TSEK, att jamféra med 1 010 TSEK
motsvarande period 2021. Under foérsta kvartalet i ar har pro-
duktionsanlaggningen i Arendal utékats och har en vasentligt
hogre kapacitet an tidigare och har under stora delar av varen
gatt i treskift.

Verksamheten i Kina har byggts upp pd motsvarande satt som
den i G6teborg, men drabbades under 2022 héart av de ned-
stangningar som den kinesiska staten inférde i syfte att hejda
covidpandemin. Av den anledningen har inte forsaljningsarbe-
tet av produkterna kommit igéng i férvantad omfattning och
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aven produktionen har varit starkt begrdnsad. Under varen
2023 har dock verksamheten kommit i gang.

Ovriga rérelseintakter uppgick 2021 till 4 102 TSEK och 2022 till
3090 TSEK. Forsta halvaret 2023 var 6vriga rérelseintakter 607
TSEK, jamfért med 238 TSEK samma period 2022. Ovriga rérel-
seintdkter harror bland annat fran olika Vinova-, EU och For-
mas-projekt.

Rorelsekostnader

| posten Ovriga externa kostnader ingar bland annat hyra fér
lokalerna i Goteborg som Bolaget nyttjar. Dar ingar dven pa-
tentkostnader och konsultkostnader, daribland ersattning till
styrelseordférande Johan Liu och andra externa kostnader for
verksamheten.

Personalkostnaderna har okat fran 8 091 TSEK ar 2021 till att
vara 17 189 TSEK 2022. Forsta halvaret 2023 har personalkost-
naderna okat till 4 180 TSEK fran 3 605 TSEK samma period
2022. Okningen beror pé att koncernen under aret anstallt ett
antal nya personer till verksamheten i Goteborg och i Kina. An-
stallningarna har géllt sdval pa forsaljningssidan, administra-
tion och inom produktion.

Rorelseresultatet

Rorelseresultatet i Smart High Tech har under de tva aren varit
negativa. 2021 uppgick rorelseresultat till minus 5 766 TSEK, for
att under 2022 6ka till minus 29 286 TSEK, dar det negativa re-
sultatet dren foljd av den forandringsprocess bolaget érinne i,
vilket betyder att det gar frén ett rent projektorienterat forsk-
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ningsbolag till ett hégteknologiskt industriféretag dar forsalj-
ningsintdkterna annu inte gjort sig gallande.

Under forsta kvartalet dkade det negativa rorelseresultatet
fran -5 070 TSEK 2022 till -8 071 TSEK forsta kvartalet 2023.

Periodens resultat

Under 2021 redovisade Smart High Tech ett negativt resultat om
-4 452 TSEK, som 6kade under 2022 till -28 890 TSEK. For forsta
kvartalet 2023 uppgick koncernens resultat till -8 062 TSEK, vil-
ket ska jamforas med -4 998 TSEK motsvarande period 2022.

Tillgangar

Immateriella tillgangar

Utgifter for forskning, d v s planerat och systematiskt sékande
i syfte att erhalla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och
insikt, redovisas som kostnad nar de uppkommer. Vid redovis-
ning av utgifter fér utveckling av framtagna forskningsresultat
eller annan kunskap tilldmpas kostnadsféringsmodellen, vil-
ket innebar att alla utgifter kostnadsférs nar de uppkommer.
Ovriga immateriella tillgdngar som férvarvats av koncernen &r
redovisade till anskaffningsvardet minus ackumulerade av-
skrivningar och nedskrivningar. Avskrivning sker linjart éver
tillgdngens berdknade nyttjandeperiod. En avskrivningstid om
5 ar tillampas. Avskrivningen redovisas som kostnad i resulta-
trakningen.

Materiella anlaggningstillgangar

Materiella anlaggningstillgdngar redovisas till anskaffningsvar-
det minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar. Avskrivningen sker linjart over tillgdngens berdknade
nyttjandeperiod eftersom det aterspeglar den férvantade for-
brukningen av tillgdngens framtida ekonomiska fordel. Avskriv-
ningen redovisas som kostnad i resultatrakningen. En avskriv-
ningstid om 5 ar tillampas pa materiella anldggningstillgangar.

Finansiella anldggningstillgdngar

Finansiella anlaggningstillgangar varderas till anskaffnings-
varde, eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar re-
dovisas som finansiell intakt.

Anlaggningstillgdngarna i Smart High Tech-koncernen upp-
gick den 31 december 2022 till 17 134 TSEK vilket den storsta
delen var materiella anldggningstillgdngar. Dessa uppgick till
9544 TSEK varav 4 584 TSEK utgjorde Maskiner och andra tek-
niska anlaggning och 4 032 TSEK utgjorde Pagaende nyanldgg-
ningar och forskott avseende materiella anldaggning, vilket till
storsta delen utgdrs av installationer for den nya produktions-
anldggningen pa Arendal i Géteborg.

| rapporten for forsta kvartalet 2023 har anlaggningstillgang-
arna okat till 18 549 TSEK, varav materiella anldggningstill-

gangar utgor 10 366 TSEK. Huvuddelen 7 824 TSEK av de mate-
riella anladggningstillgdngarna utgérs nu av Maskiner och
andra tekniska anlaggningar.

Omsattningstillgangar

Omséttningstillgdngarna uppgick i bokslutet 2022 till 33 113
TSEK, vilket ar en minskning fran 46 082 TSEK motsvarande
tillfalle 2021. Vid utgéngen av forsta kvartalet 2023 hade om-
sattningstillgdngarna minskat till 24 515 TSEK. Férandringarna
avomsattningstillgdngarna harror till allra stérsta delen till en
minskning av de likvida medlen 6ver tiden.

Likvida medel i koncernen har minskat fran 42 315 TSEK i bok-
slutet 2021till 27 982 TSEK i bokslutet 2022. Vid forsta kvartalet
2023 avslut uppgick de likvida medlen till 18 831 TSEK. Minsk-
ningen av likvida medel ar en foljd av de investeringar som
gjorts i en utékad produktionsanlaggning och en konsekvens
av det negativa resultatet i koncernen.

En konsekvens av den 6kande produktionen i verksamheten ar
att mer kapital binds i lager. En post som ¢kat frédn 441 TSEK i
arsbokslutet 2022 till 1 349 TSEK vid foérsta kvartalets utgang
2023.

Eget kapital

Eget kapital i SHT Smart High-Tech AB uppgick den 31 decem-
ber 2021 till 54 850 TSEK varav 670 TSEK utgjorde aktiekapital.
Ett &r senare, den 31 december 2022, hade aktiekapitalet dkat
till 776 TSEK, vilket i huvudsak beror pd att de teckningsoptio-
ner som gavs ut i samband med koncernens IPO under 2021
omvandlades till aktier. Vid utgadngen av forsta kvartalet 2023
uppgick aktiekapitalet till 781 TSEK. Aven har beror ékningen
pd inlésen av optioner.

Det egna kapitaletikoncernenvid utgangen av forsta kvartalet
2023 uppgick till 34 354 TSEK.

Skulder

Smart High Tech har inte haft ndgra l&ngfristiga skulder vid na-
got av de redovisade boksluten, daremot fanns kortfristiga
skulder om 8 461 TSEK i bokslutet 2022, varav stérsta delen,
3 467 TSEK utgors av upplupna kostnader och forutbetalda in-
takter samt 3 088 TSEK utgjorde leverantdrsskulder. 1 337
TSEK utgjordes ocksa av forskottsbetalning av produkter som
ska levereras till kunder.

| kvartalsrapporten for forsta kvartalet 2023 hade de kortfristi-
ga skulderna ¢kat till 8 711 TSEK, varav upplupna kostnader och
forutbetalda intékter utgjorde 3 926 TSEK och leverantors-
skulder 2 958 TSEK. Darutdver tillkom 995 TSEK férskott fran
kunder pa produkter som ska levereras.



Forandring av Bolagets finansiella stillning efter
senast lamnad redovisning

Efter att bolaget offentliggjort rapporten for férsta kvartalet
2023 har det inte skett nagra stérre forandringar i trenden gal-
lande Bolagets finansiella stallning.

Den 31augusti 2023 kommer Smart High Tech att offentliggora
halvarsrapporten f6r 2023. Rapporterna kommer att presente-
ras pa Bolagets- och Spotlights hemsida. Datum fér komman-
de rapportering finns tillgdngligt pd Bolagets IR-sida.

Eget kapital och Skuldséattning

Rorelsekapitalfdorklaring

Det ar styrelsens beddmning att Bolagets drift &r finansierad
under de kommande 12 manaderna fran dateringen av detta
memorandum, férutsatt att den nu forestdende foretradese-
missionen fulltecknas. Vid stérre investeringar i produktions-
anlaggningarna kan det dock finnas ytterligare kapitalbehov.

Nettoskuldsattning

TSEK 2023-03-31 TSEK 2022-09-30
Summa kortfristiga skulder 87 A. Kassa 0
- Mot borgen B. Likvida medel 18 831
- Mot sakerhet C. Latt realiserbara vardepapper 0
- Blancokrediter 87N D. Likviditet (A+B+C) 18 831
Summa langfristiga skulder 0 E. Kortfristiga fordringar 4335
- Mot borgen F. Kortfristiga bankskulder 0
- Mot sdkerhet G. Kortfristig del av langfristig skuld 0
- Blancokrediter H. Andra kortfristiga skulder 871

I. Kortfristiga skulder (F+G+H) 8
Eget kapital J. Netto kortfristig skuldsattning (1-E-D) -14 455
- Aktiekapital 781 K. Langfristiga banklan 0
- Reservfond 20 L. Emitterade obligationer 0
- Andra reserver 33553 M. Andra langfristiga lan 0
Summa 34354 N. Langfristig skuldsattning (K+L+M) 0

0. Nettoskuldséattning (J+N) -14 455

Handlingar inférlivade genom hanvisning

Fullstéandig historik finansiell information, inklusive redovis-
ningsprinciper och andra tilldggsupplysningar samt revisions-
berattelse har via hanvisning till arsredovisningar for raken-
skapsaren 2021 och 2022 inférlivats i detta memorandum.
Arsredovisningarna har reviderats av Bolagets revisor GrantT-
hornton AB, med huvudansvarig revisor Magnus Leijon. Daruto-
ver har dven rapporterna for forsta kvartalet 2022 oh 2023 infér-
livats i memorandumet genom hanvisning. Arsredovisningarna

och kvartalsrapporterna fran SHT Smart High-Tech AB liksom
bolagsordning finns att hdmta pd www.smarthightech.com/.

Arsredovisningarna har upprattats i enlighet med Arsredovis-
ningslagen och genom tilldmpning av Bokféringsnamndens all-
manna rad BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovis-
ning (K3). De tva kvartalsrapporterna for férsta kvartalet 2022
respektive 2023 har inte reviderats av Bolagets revisor.
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AKTIEAGARE

Antal Antal Andel av Andel av
SHT Smart High-Tech AB:s aktiedgare 2023-03-31 A-aktier B-aktier kapital, % roster, %
XS Consulting AB / Johan Liu 1400000 7689000 58,20 % 76,86 %
Nordnet Pensionsforsakring AB 841233 539 % 2,98 %
Avanza Pension 420283 2,69% 1,49 %
Jan Bengtsson 404 565 2,59 % 1,43 %
Chalmers Ventures AB 363 483 2,33% 1,29 %
Géran Ofsén 260000 1,66 % 092 %
Stefan Henriksson 167 689 1,07 % 0,59 %
Féretagsfinansiering Fyrstad AB 126 818 0,81% 0,45 %
Niclas Haggman 101527 0,65% 0,36 %
Thien Laubeck 100 000 0,64 % 0,35 %
Bill Brox 80000 0,51% 0,28 %
Green Bay Capital AB / Mats Augurell 79 682 0,51% 0,28 %
Anders Andersson 72272 0,46 % 0,26 %
BVJ Group AB / Benjamin von Jahf 62934 0,40 % 0,22 %
Jin Chen 52 000 0,33 % 018 %
Lars Almhem 48 818 0,31% 017 %
Ovriga ca 1730 aktiedgare 3347796 21,45 % 11,89 %

SUMMA 1400 000 14 218 100 100,00 % 100,00%




AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

Okning Totalt Okning av Totalt Kvot-
Ar Handelse antal aktier antal aktier aktiekapital aktiekapital varde
1961 Bolagsbildning 1000 1000 50000 50000 50,00
1996 Fondemission 0 1000 50000 100 000 100,00
2020 Nyemission 60 1060 6000 106 000 100,00
2021 Aktiesplit 10 000:1 10 598 940 10 600 000 0 106 000 0,01
2021 Fondemission 0 10 600 000 424000 530000 0,05
2021 Nyemission 800000 11400 000 40000 570000 0,05
2021 Nyemission 2000000 13 400000 100 000 670000 0,05
2022 Optionslésen 100 000 13500 000 5000 675000 0,05
2022 Optionsldsen 18100 13518100 905 675 905 0,05
2022 Optionslésen 1847 881 13 965 981 92 394 768 299 0,05
2022 Riktad emission 152199 14118 100 7606 775 905 0,05
2023 Optionsldsen 100 000 15 618 100 5000 780 905 0,05
2023* Féreliggande nyemission 1301500 16 919 500 65075 845 975 005

* Efter omrdkning fér aktiesplit

Vid samtliga nyemissioner har emitterade aktier betalats fullt ut med kontanta medel.

Befintliga optionsprogram

Foretaget har tre incitamentsprogram, genom vilka styrelseledamdter och nyckelpersoner har férvarvat teckningsoptioner:

» Incitamentsprogram om totalt 200 000 teckningsoptioner ger varje innehavare ratt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot en
kontant betalning pa 13,50 SEK under perioden mellan 1juli 2022 till 1juli 2025. Incitamentsprogram beslutades pa drsstdmman
14 juni 2021. Av dessa teckningsoptioner har 18 100 nyttjats till teckning av aktier under 2022, vilket innebéar att det aterstar
181900 teckningsoptioner.

» Incitamentsprogram om totalt 135 000 teckningsoptioner ger varje innehavare ratt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot en
kontant betalning pa 40 SEK under perioden mellan 1juli 2023 till 1juli 2026. Incitamentsprogram beslutades pa arsstdmman
10 maj 2022.

» Incitamentsprogram om totalt 150 000 teckningsoptioner ger varje innehavare ratt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot en
kontant betalning p& 40 SEK under perioden mellan 1juli 2024 till 1juli 2027. Incitamentsprogram beslutades pa drsstdmman
11 maj 2023.

Baserat pd antalet aktier och antagandet att alla utestdende teckningsoptioner utnyttjas fér nyteckning av aktier, kommer utspad-
ningen till féljd av férfallna beslutade program inte att dverstiga 3,15 procent.
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INFORMATION OM DE AKTIER SOM ERBJUDS

Aktiekapitalet i SHT Smart High-Tech AB uppgar fére nyemis-
sionen till 780 905 kronor, férdelade pa 15 618 100 aktier, varav
1400000 aktier av serie Aoch 14 218 100 aktier av serie B. | fore-
tradesmissionen tillkommer 1 301 500 aktier av serie B om
emissionen fulltecknas. Efter nyemissionen kommer aktieka-
pitalet att uppga till 845 975 kronor, fordelade pa 16 919 500
aktier, varav 1400 000 aktier av serie A och 15 519 500 aktier av
serie B.

Varje aktie medfor lika ratt till andel i SHT Smart High-Tech
AB:s tillgdngar och resultat. Aktier av serie A berattigar till tio
roster och aktier av serie B berattigar till en rést. Aktiedgare i
bolaget har féretradesratt vid emission, i proportion och sort,
till befintligt innehav. For att andra aktiedgarnas ratt i bolaget
kravs ett bolagsstdmmobeslut med kvalificerad majoritet.
Aktierna ar upprattade enligt svensk ratt och de-nominerade i
svenska kronor.

Aktiebok

Foretagets aktiebok kontoférs av Euroclear Sweden AB, Box
7822,103 97 STOCKHOLM, (f.d. VPC), som registrerar aktierna
péa den person som innehar aktierna.

Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker pa elektro-
nisk vag genom behdriga banker och vardepappersforvaltare.
Aktier som nyemitteras kommer att registreras pa person i
elektronisk form.

Handelsbeteckningar

Handelsbeteckningen for Bolaget aktie &r SHT B. ISIN-kod for
aktien ar SE0016843809. CFl-kod &r ESVUFR och FISN-koden &r
SHTSMARTHI/SH B.

For teckningsratterna med handelsbeteckningen SHT TR B,
som handlas mellan den 12 juli till den 25 juli 2023, &r ISIN-ko-
den SE0020541597. CFl-kod &r RSSXXR och FISN-koden ar
SHTSMARTHI/SUBS RTS NL PD.

Betalda tecknade aktier med handelsbeteckningen SHT BTA B,
som handlas fran och med den 12 juli 2023 fram tills emissio-
nen ar registrerad hos Bolagsverket vilket berdknas ske i mit-
ten av augusti 2023, har ISIN-koden SE0020541605. CFl-kod &r
ESNUFR och FISN-koden & SMARTHIGHTEHI/SH B.

Utdelning

Alla aktier har lika ratt till utdelning. De nya aktierna medfor
ratt till utdelning fr&n och med verksamhetsaret 2023. Den
som pa faststalld avstamningsdag &r inford i aktieboken eller i
forteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall
anses behorig att mottaga utdelning och vid fondemission ny
aktie som tillkommer aktiedgare, samt att utdva aktiedgaren
foretrddesratt att deltaga i emission.

| det fall ndgon aktiedgare inte kan nds genom Euroclear (VPC)
kvarstar dennes fordran p& utdelningsbeloppet mot och be-
gransas endast genom regler om preskription. Vid preskription
tillfaller utdelningsbeloppet bolaget.

Det foreligger inga restriktioner fér utdelning eller sarskilda for-
faranden for aktiedgare bosatta utanfér Sverige och utbetalning
sker via Euroclear (VPC) pd samma satt som for aktiedgare bo-
satta i Sverige. For aktiedgare som inte &r skatterattsligt hem-
mahdrande i Sverige utgar dock normal svensk kupongskatt.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte under tidigare &r l&mnat nagon utdelning till
aktiedgarna. Framtida utdelningspolicy bestams da kassaflo-
det fran verksamheten &r positivt och féretaget har resurser
att ldmna utdelning till &garna.

Utspadningseffekter

Befintliga aktiedgare har féretradesratt att teckna sig till lika
antal aktier utifran sitt innehav av aktier pa avstamningsdagen i
foretradesemissionen. For de aktiedgare som avstar att teckna
sin relativa andel av emissionen innebér avstdendet en utspad-
ningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Smart High Tech ar
15 618 100. | nyemissionen tillkommer vid fulltecknad emission
1301500 aktier for att darefter vara 16 919 500 aktier, vilket mot-
svarar en 6kning av antalet aktier med 8,3 procent.

For de aktiedgare som avstar att teckna aktier i den féreliggan-
de nyemissionen uppstar en utspadningseffekt motsvarande 7,7
procent av aktiekapitalet i Smart High Tech efter nyemissionen.

Ovrig information om aktierna

Bolagets aktier kan fritt 6verlatas pd annan part. Aktierna ar gj
féremal for erbjudande som l&mnats till foljd av budplikt, inlo-
senratt eller losningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller
varit féremal fér offentligt uppkopserbjudande under det inne-
varande eller foregdende rakenskapsaret.

Aktiedgarnas godkannande av nyemissionen

Styrelsens beslut om att genomfora en nyemission gérs med
stdd av det bemyndigande som lAmnades av aktiedgarna pa ars-
stdmman den 11 maj 2023. Bemyndigandet omfattade 3 000 000
aktier och kan nyttjas vid ett eller flera tillfallen fram till ndsta
arsstamma.

Kostnader for nyemissionen

Nyemissionen tillfér Smart High Tech vid fulltecknad emission
drygt 13 MSEK foére emissionskostnader. Kostnaderna fér ge-
nomfdrandet av emission berdknas till 0,6 MSEK.
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Foretradesratt till teckning

De som p& avstamningsdagen den 7 juli 2023 &r registrerade
som aktiedgare i den av Euroclear for Bolagets rakning férda
aktieboken &ger foretradesratt att teckna nya aktier i forhal-
lande till det antal aktier som innehas p avstamningsdagen.

For varje befintlig aktie av serie A och B som innehas pa av-
stamningsdagen erhéalls en (1) teckningsratt av serie B. Teck-
ningsratterna berattigar innehavaren att teckna nya B-aktier
med foretradesratt, varvid tolv (12) teckningsratter ger ratt till
teckning av en (1) ny B-aktie.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar hogst 1301500 B-aktier. Det totala emis-
sionsbeloppet uppgar till hdgst cirka 13 MSEK fére emissions-
kostnader.

Teckningskurs
Teckningskursen &r 10,00 SEK per B-aktie. Courtage utgar ej.

Avstamningsdag

Avstamningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear”) for
ratt till deltagande i Féretradesemissionen var den 7 juli 2023.
Sista dag for handel i Bolagets aktie med ratt till deltagande i
Foretradesemissionen var den b5 juli 2023. Férsta dag for han-
del i Bolagets aktie utan ratt till deltagande i Féretradesemis-
sionen var den 6 juli 2023.

Teckningstid

Teckning av nya aktier med stdd av teckningsratter ska ske un-
der tiden frén och med den 12 juli 2023 till och med den 28 juli
2023. Styrelsen i Bolaget forbehaller sig ratten att forléanga
teckningstiden. En eventuell férlangning kommer att offent-
liggdras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 28
juli 2023.

Teckningsratter

For varje befintlig aktie av serie A och serie B som innehas pa
avstamningsdagen erhalls en (1) teckningsratt av serie B.
Teckningsréatterna beréttigar innehavaren att teckna nya
B-aktier med foretradesratt, varvid tolv (12) teckningsratter
ger ratt till teckning av en (1) ny B-aktie.

Handel med teckningsratter

Handel med teckningsratter 4ger rum pa Spotlight Stock Mar-
ket under perioden 12 juli 2023 till och med den 25 juli 2023. Ak-
tiedgare ska vanda sig direkt till sin bank eller annan forvaltare
med erforderliga tillstand for att genomféra kép och forsalj-

ning av teckningsréatter. Teckningsratter som férvarvas under
ovan namnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma
ratt att teckna aktier som de teckningsratter aktiedgare erhal-
ler baserat pa sina innehav i Bolaget pd avstamningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsratter

Teckningsratter vilka ej salts senast den 25 juli 2023 eller ut-
nyttjas for teckning av aktier senast den 28 juli 2023 kommer
att bokas bort fran samtliga VP-konton utan ersattning. Ingen
sarskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsratter.

Emissionsredovisning och teckning

Direktregistrerade aktiedgare

De aktieagare eller foretradare for aktiedgare som pa avstam-
ningsdagen den 7 juli 2023 var registrerade hos Euroclear, er-
haller fortryckt emissionsredovisning med vidhangande inbe-
talningsavi. Information kommer att finnas tillganglig pa
Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt pa Bo-
lagets hemsida (www.smarthightech.com) Den som &r uppta-
genidenianslutning till aktieboken sarskilt férda forteckning
over panthavare med flera, erhaller inte ndgon information
utan underréattas separat. VP-avi som redovisar registreringen
av teckningsratter pa aktiedgares VP-konto utsdndes ej.

Teckning med stod av foretradesratt

Teckning med stod av foretradesratt ska ske genom samtidig
kontant betalning senast den 28 juli 2023. Teckning genom be-
talning ska goras antingen med den fértryckta inbetalningsavi
som bifogas emissions-redovisningen, eller genom teckning
pa Nordic Issuings plattform enligt féljande tva alternativ:

1. Emissionsredovisning (fortryckt inbetalningsavi fran
Euroclear)

| det fall samtliga p& avstamningsdagen erhallna tecknings-

ratter onskas utnyttjas for teckning ska endast den fortryckta

inbetalningsavin anvandas som underlag for teckning genom

kontant betalning.

2. Teckning via Nordic Issuing med stod av teckningsratter
| det fall ett annat antal teckningsratter &n vad som framgar av
den fortryckta emissionsredovisningen utnyttjas fér teckning,
t.ex. genom att teckningsratter forvarvats eller avyttrats, ska
teckning med stdd av teckningsratter géras pa Nordic Issuings
plattform https://minasidor.nordic-issuing.se/ och anvandas
somunderlag for teckning genom kontant betalning. Aktiedga-
ren ska logga in pa plattformen och uppge det antal tecknings-
ratter som onskar utnyttjas, antal aktier som denne tecknar
sig for samt belopp att betala. Anméalan &r bindande.
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Information till banker/forvaltare avseende
teckning

Forsta dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing ut mejl
innehallandes Memorandumet, kort sammanfattning kring er-
bjudandet samt anmalningssedlar som samtliga banker/for-
valtare kan anvanda for teckning med och utan stéd av teck-
ningsratter for sina underliggande kunder.

Nordic Issuing férbehaller sig ratten att bortse fran anmal-
ningssedlar inkomna via postgang, da det inte kan garanteras
att de mottasinnan sista dageniteckningstiden om de postas.

Forvaltarregistrerade aktiedgare

Aktiedgare vars innehav av aktier i Bolaget ar forvaltarregist-
rerade hos bank eller annan fdrvaltare erhaller ingen emis-
sions-redovisning. Teckning och betalning ska istéllet ske i
enlighet med anvisningar fran respektive bank eller forvaltare.
Observera att nar nyttjande av teckningsréatter sker via en bank
respektive forvaltare bor detta ske tidigt i teckningstiden pa
grund av att respektive bank/forvaltare kan satta olika tids-
granser for sista dag for teckning.

Teckning utan stod av foretradesratt

Teckning av aktier utan féretradesratt ska ske under samma
period som teckning av aktier med foretradesratt, det vill séga
frdn och med den 12 juli 2023. Styrelsen i Bolaget forbehaller
sig ratten att under alla omstandigheter forlanga teckningsti-
den och tiden for betalning. En sddan forlangning ska medde-
las senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggéras
av Bolaget.

Anmalan om att teckna aktier utan foretradesratt ska goéras pa
Nordic Issuings plattform https://minasidor.nordic-issuing.
se/.

For forvaltarregistrerade aktiedgare ska anmalan om teckning
av aktier utan foretradesratt goras till respektive forvaltare
ochienlighet med instruktioner fran denne, eller om innehavet
ar registrerat hos flera forvaltare, fran envar av dessa. For att
kunna dberopa subsidiar foretradesratt kravs det att teckning-
en utfors via forvaltaren dd det annars inte finns ndgon mojlig-
het att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier saval
med som utan stéd av teckningsratter.

Ofullstandig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att ld&m-
nas utan avseende. Det &r endast tillatet att anmala en "Teck-
ning utan stdd av teckningsratter”. Teckningen ska ske senast
den 28 juli 2023. Anmalan &r bindande.

Teckning fran konton som omfattas av specifika
regler

Observera att den som har en depa med specifika regler for
vardepappers-transaktioner, exempelvis investerings-spar-
konto (ISK) eller kapitalférsakringskonto (KF), maste kontroll-
eramed den bank eller forvaltare som for kontot, om férvarv av
vardepapper inom ramen for erbjudandet &r mojligt. Anmalan
ska i sa fall géras i samforstand med den bank/férvaltare som
for kontot.

Teckning dver 15 000 EUR

| det fall att teckning uppgar till eller 6verstiger 15000 EUR ska
penningtvattsformular ifyllas och insdndas till Nordic Issuing
enligt lag (2017:630) om atgarder mot penningtvatt och finan-
siering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan le-
verera vardepapper, trots att betalning inkommit, férrén pen-
ningtvattskontrollen ar Nordic Issuing tillhanda.

Aktiedgare bosatta i utlandet

Aktiedgare bosatta utanfor Sverige (avser dock ej aktiedgare
bosattai USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafri-
ka, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Bela-
rus eller andra lander dar deltagande forutséatter ytterligare
prospekt, registrering eller andra atgarder &n de som foljer av
svensk ratt) och vilka dger ratt att teckna aktier i Féretradese-
missionen, kan vadnda sig till Nordic Issuing fér information om
teckning och betalning.

P4 grund av restriktioner i vardepappers-lagstiftningen i USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong,
Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra
lander dar deltagande férutsatter ytterligare prospekt, regist-
rering eller andra atgarder an de som fdljer av svensk ratt,
kommer inga teckningsratter att erbjudas innehavare med re-
gistrerade adresser i ndgot av dessa lander. | enlighet darmed
riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktiead-
gare i dessa lander.

Utan hinder av ndgon annan bestammelse i detta dokument,
den fortryckta emissionsredovisningen eller anmalnings-sed-
larna, forbehaller sig Bolaget ratten att tilldta vilken person
som helst att ansdka om nya vardepapper i Féretradesemis-
sionen om Bolaget ar 6vertygad om att transaktionen i fraga ar
undantagen fran eller inte omfattas av de lagar eller forord-
ningar som ger upphov till begransningarna i fraga.



Tilldelning vid teckning utan foretradesratt

For det fall inte samtliga aktier tecknas med foretradesratt
enligt ovan ska styrelsen, inom ramen for Féretradesemissio-
nens hogsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan
som tecknat aktier utan stdd av foretradesratt samt besluta
hur férdelning mellan tecknare darvid ska ske.

| forsta hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stéd
av teckningsréatter ske till sddana tecknare som aven tecknat
aktier med stdd av teckningsratter, oavsett om tecknaren var
aktiedgare pa avstamningsdagen eller inte, och for det fall att
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro
rata i forhallande till det antal teckningsratter som utnyttjats
for teckning av aktier och, i den man detta inte kan ske, genom
lottning.

| andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stéd av
teckningsratter ske till andra som tecknat utan stod av teck-
ningsratter, och for det fall att tilldelning till dessa inte kan ske
fullt ut ska tilldelning ske pro rata i forhallande till det antal
aktier somvar och en tecknat och,iden man detta inte kan ske,
genom lottning.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan
foretradesratt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan fore-
tradesratt, ldmnas genom dversandande av tilldelningsbesked
i form av en avrdkningsnota via e-post. Avrakningsnotor ar be-
raknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod
och likvid ska enligt instruktion pa avrakningsnotan erldggas
senast fyra (4) bankdagar darefter. Notera att det inte finns na-
gon mojlighet att dra beloppet fran angiven depd. Erlaggs inte
likvid i ratt tid kan aktier komma att dverlatas till annan. Skulle
forsaljningspriset vid sddan dverlatelse komma att understiga
priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhallit
tilldelning av dessa aktier komma att fa svara for hela eller de-
lar av mellanskillnaden. Ndgot meddelande ldmnas inte till
den som inte erhallit tilldelning.

Offentliggorande av utfallet i
Foretradesemissionen

Offentligg6randet av utfallet i Foretradesemissionen ar plane-
rat tillden Taugusti 2023, eller snarast majligt efter tecknings-
tiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Fore-
tradesemissionen genom ett pressmeddelande.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear s& snart
detta kan ske, vilket normalt inneb&r nagra bankdagar efter
betalning. Darefter erhaller direktregistrerad tecknare en VP-
avi med bekraftelse pa att inbokning av betalda tecknade akti-

er (BTA) skett pa tecknarens VP-konto. Tecknade aktier ar bok-
forda som BTA pa VP-kontot tills Féretradesemissionen blivit
registrerad hos Bolagsverket. Aktiedgare vilka har sitt innehav
pa depéd hos bank eller forvaltare erhaller information fran res-
pektive forvaltare.

Handel med BTAB

Handel med BTA B dger rum pa Spotlight Stock Market fran och
med den 12 juli 2023 fram till dess att Foretradesemissionen
registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier ar bokférda
som BTA B pé tecknarens VP-konto eller depa tills Foretrade-
semissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket berék-
nas ske omkring den 15 augusti 2023.

Leverans av B-aktier

Sa snart Foretradesemissionen registrerats hos Bolagsverket,
vilket berdknas ske omkring vecka 33,2023, ombokas BTA B till
B-aktier utan sarskild avisering fran Euroclear. For de aktiea-
gare som har sitt aktieinnehav forvaltarregistrerat kommer
information fran respektive forvaltare.

Handel i B-aktien

B-aktierna handlas p& Spotlight Stock Market. B-aktierna
handlas under kortnamnet "SHT B" och har ISIN-kod
SE0016843809. De nya B-aktierna tas upp till handeli samband
med att omvandling av BTA B till B-aktier sker.

Ratt till utdelning

De nya B-aktierna medfor ratt till utdelning for férsta gangen
pa den forsta avstamningsdagen fér utdelning som infaller ef-
ter det att de nya aktierna registrerats pa Bolagsverket. De nya
B-aktierna har samma ratt till utdelning som de befintliga
B-aktierna.

Information om LEI- och NCI-nummer

Enligt Europaparlamentets och radets direktiv 2011/61/EU (Mi-
FID Il) behdver alla investerare fran och med den 3 januari 2018
ha en global identifieringskod fér att kunna genomfoéra varde-
papperstransaktioner. Dessa krav medfor att juridiska perso-
ner behdver ansdka om registrering av en sa kallad Legal Enti-
ty Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda pa sitt National
Client Identifier (NCI) for att kunna teckna aktier i Féretrades-
emissionen.

Observera att det ar tecknarens juridiska status som avgér om
en LEI-kod eller NCI-nummer behdvs, samt att Nordic Issuing
kan vara forhindrad att utfora transaktionen &t personen i fra-
ga om LEI-kod eller NCI-nummer (sdsom tillampligt) inte till-
handahalls. Juridiska personer som behdéver erhalla en LEI-kod
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kan vanda sig till ndgon av de leverantdrer som finns pa mark-
naden. Instruktioner for det globala LEl-systemet finns pa
gleif.org. For fysiska personer som har enbart svenskt med-
borgarskap bestar NCl-numret av beteckningen "SE" féljt av
personens personnummer. Om personen i fraga har flera med-
borgarskap eller ndgot annat 4n svenskt medborgarskap kan
NCI-numret vara ndgon annan typ av nummer. Den som avser
teckna aktier i Foretrddesemissionen uppmanas att ansdka
om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda
pa sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid for att &ga ratt
att deltaga i Foretradesemissionen och/eller kunna tilldelas
nya aktier som tecknas utan stéd av teckningsratter.

Ovrigt
Styrelsen for Bolaget ager inte ratt att avbryta, aterkalla eller

tillfalligt drain erbjudandet att teckna nya aktieri Bolagetien-
lighet med villkoren i Memorandumet.

For det fall ett for stort belopp betalats in av en tecknare for
tecknade aktier kommer Nordic Issuing att ombesdrja att
overskjutande belopp aterbetalas. Nordic Issuing kommer i sa-
dant fall att ta kontakt med tecknaren fér uppgift om ett bank-
konto som Nordic Issuing kan &terbetala beloppet till. Ingen
ranta kommer att utbetalas for 6verskjutande belopp.

SPOTLIGHT STOCK MARKET

Teckning av nya aktier &r odterkallelig och tecknaren kan inte
upphéva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullstéan-
dig eller felaktigt ifylld anmalningssedel/teckning kan komma
att ldmnas utan beaktande. Om likviden for tecknade aktier
inbetalas for sent, &r otillracklig eller betalas pa felaktigt satt
kan anmalan om teckning komma att ldmnas utan beaktande
eller teckning komma att ske med ett lAgre belopp. Betald lik-
vid som ej tagits i ansprdk kommer att aterbetalas.

Om flera anmalningssedlar/teckningar av samma kategori
inges kommer endast den anmalningssedel/teckning som se-
nast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. For sent in-
kommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK ater-
betalas endast pa begéran.

Emissionsinstitut
Nordic Issuing

Stortorget 3
21122 Malmd

Telefon: 040-632 00 20
E-post:
info@nordic-issuing.se

Spotlight Stock Market AB ar ett vardepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en s k
MTF-plattform. Bolag som &r noterade pa Spotlight Stock Market har forbundit sig att félja Spotlight Stock Markets regelverk.
Regelverket syftar bland annat till att sdkerstalla att aktiedgare och évriga aktorer pd marknaden far korrekt, omedelbar och sam-
tidig information om alla omstandigheter som kan paverka Bolagets aktiekurs. Handel pa Spotlight Stock Market sker i ett elektro-
niskt handelssystem som ar tillgéngligt for de banker och fondkommissionarer som ar anslutna till Nordic Growth Market. Det
innebér att den som vill kopa eller salja aktier som ar noterade pa Spotlight Stock Market kan anvanda sin vanliga bank eller fond-

kommissionar.

Regelverket och aktiekurser aterfinns pa Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).



RISKFAKTORER

Bolagsrisker

Eninvesteringi SHT Smart High-Tech AB utgdr en affarsmaojlig-
het, men innebar ocksa risker. Dessa kan p& grund av om-
varldsfaktorer och Bolagets affarsinriktning vara svara att
kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan forloras. | fore-
tag med ringa eller begrénsad historik kan risken ses som ex-
tra stor. Fér att bedéma Bolaget ar det viktigt att beakta de
personer som skall driva verksamheten, deras bakgrund, samt
riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. Den som
overvager att kdpa aktier i Smart High Tech bor inhdmta rad
fran kvalificerad radgivare. Nedan redogors for ett antal risk-
faktorer som har betydelse for beddomningen av Bolaget och
dess aktie. Riskfaktorerna ar inte framstéallda i prioriterings-
ordning och gor inte ansprak pa att vara heltackande.

Risker relaterade till Bolaget och dess
verksamhet

Begransade resurser

Smart High Tech éar ett litet féretag med begrénsade resurser
vad géller ledning, administration och kapital. Fér genomfor-
andet av strategin &r det av vikt, att resurserna disponeras pa
ett for Bolaget optimalt satt. Det finns en risk att Bolagets re-
surser inte racker till och darmed drabbas av finansiellt och
operativt relaterade problem. Risken, om den férverkligas
skulle f& stor paverkan pa Bolaget. Bolaget bedomer sannolik-
heten att denna risk intraffar som mattlig.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Smart High Tech baserar sin framgang pa ett fatal personers
kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget &r beroende av att
i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget ar-
betar hart med att minska beroendet genom en god dokumen-
tation av rutiner och arbetsmetoder. Risken, om den intraffar
skulle fa stor inverkan pa Bolaget. Bolaget bedémer sannolik-
heten att denna risk intraffar som mattlig.

Intjaningsférmaga och kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar langre tid &n berdknat, innan
Bolaget nar ett positivt kassaflode. Det kan inte heller uteslutas
att Smart High Tech i framtiden kan komma att soka nytt externt
kapital. Det finns inga garantier att det i sa fall kan anskaffas pa
for aktiedgare fordelaktiga villkor. Ett misslyckande i att gene-
rera vinster i tillracklig omfattning kan paverka Bolagets mark-
nadsvarde negativt. Bolaget bedémer att omrisken intraffar kan
det f& en stor negativ paverkan pa Bolaget. Bolaget bedomer
sannolikheten att denna risk intraffar som mattlig.

Kommersiell risk

Det garinte att med sékerhet fastsla att de produkter som Bo-
laget séljer far det genomslag pad marknaden som férespeglas
i det hdar memorandumet. Forsaljningen kan bli ldgre och

marknadsetableringen ta langre tid &n vad Bolaget idag har
anledning att forvanta sig. Risken, om den intréffar kan fa stor
inverkan pa Bolaget. Bolaget beddmer sannolikheten att den-
na risk intraffar som mattlig.

Tidig utvecklingsfas

Smart High Tech har under sin verksamhetstid bedrivit utveck-
lingsarbete och har hittills inte natt nagot stort kommersiellt
genombrott. Aven om mycket forskning, analys och tester in-
vesteratsiprojektet, finnsinga garantier fér att inte oférutsed-
da problem uppstar som leder till forseningar. Vidare finns hel-
ler inga garantier for att de produkter Bolaget utvecklar
kommer né det kommersiella varde som Bolaget forvantar sig,
vilket skulle fa en stor paverkan pa Bolaget. Bolaget bedomer
sannolikheten att denna risk intraffar som mattlig.

Konkurrerande produkter

De produkter som Smart High Tech tillverkar kan komma att
utsattas for dkad eller forandrad konkurrens genom utveck-
landet av nya produktlosningar, vilket kan komma att inverka
negativt pd Smart High Techs verksamhet, resultat och finan-
siella stallning. Risken, om denintraffar kan fa stor inverkan pa
Bolaget. Bolaget bedémer sannolikheten att denna risk intraf-
far som mattlig.

Skydd av immateriella rattigheter

Smart High Techs tillgangar bestar i viss utstrackning avimma-
teriella rattigheter. Det finns alltid en risk att Smart High Tech
inte kan havda sina réattigheter fullt ut. Detta skulle kunna kom-
ma att inverka negativt pd Smart High Techs verksamhet, resul-
tat och finansiella stallning. Vidare utmarks den bransch som
Smart High Tech verkar inom av snabb teknisk utveckling. Det
finns darfor alltid en risk att nya teknologier och produkter ut-
vecklas som kringgar eller ersatter Smart High Techs nuvarande
och framtida immateriella rattigheter eller att Smart High Tech
inte lyckas skydda sitt kunnande eller varumérke pa ett effektivt
satt. En sadan utveckling skulle kunna ge en negativ inverkan pa
Smart High Techs verksamhet, resultat och finansiella stallning.
Risken, om den intraffar kan fa stor inverkan pa Bolaget. Bolaget
beddmer sannolikheten att denna risk intraffar som mattlig.

Risker kopplade till etableringen i Kina

Smart High Tech har byggt upp en verksamhet i Kina for att till-
godose framtida kunder med komponenter. Kunderna éar
vérldsledande foretag med betydligt st6rre resurser 4n Smart
High Tech vilket kan innebara att Smart High Tech har svart att
hévda sina rattigheter vid konflikt med kunden gallande till ex-
empel de immateriella rattigheterna pa denna marknad. Kine-
siska foretag utséatts dven for beskyllningar och sanktioner av
lander i vastvarlden vilket kan gora att Smart High Techs rela-
tion med kinesiska foretag kan bli en belastning for Bolaget.
Hur méjligheterna att balansera olika politiska och affarsmas-
siga intressen vid affarer med stora kinesiska bolag &r svar att
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beddma och kan bli en stor belastning fér Smart High Tech. Ris-
ken, om den intraffar kan fa stor inverkan pa Bolaget. Bolaget
bedémer sannolikheten att denna risk intréffar som mattlig.

Likviditetsbrist

Likviditetsrisk avser risken for att Smart High Tech pa grund av
brist pa likvida medel inte kan fullgdra sina ekonomiska atag-
anden eller far minskad mojlighet att bedriva verksamheten pa
ett effektivt satt. Smart High Techs likviditet paverkas bland
annat av betalningsvillkor mot kunderna och krediter fran le-
verantorer. Det kan inte uteslutas att Smart High Tech som en
foljd av en kraftig expansion eller ndgon annan idag okanda
héndelser kan komma att fa brist pa likvida medel vilket i sin
tur skulle kunna komma att inverka negativt pd Smart High
Techs verksamhet, resultat och finansiella stallning. Risken,
omden intraffar kan fa stor inverkan pa Bolaget. Bolaget bedd-
mer sannolikheten att denna risk intraffar som mattlig.

Risker relaterade till aktien och
foretradesemissionen

Aktierelaterade risker
Risk och risktagande ar en oundviklig faktor i aktiedgande. Ak-
tiekursens utveckling ar beroende av en rad faktorer, varav en

del ar bolagsspecifika och andra knutna till aktiemarknaden
som helhet. Det &rinte mojligt for ett enskilt bolag att kontroll-
era de faktorer som paverkar Bolagets aktiekurs. Eftersom en
investering i aktier bade kan komma att stiga och sjunka i var-
de &r det inte sakert att en investerare kommer att fa tillbaka
det satsade kapitalet. Bolaget beddmer sannolikheten att
denna risk intréffar som medel.

Likviditetsrisk

En akties likviditet paverkar mojligheten att handla i dessa
vardepapper vid énskad tidpunkt. Det finns en risk att den som
tecknar aktier i nyemissionen som beskrivs i detta Memoran-
dum inte kommer att kunna kdépa eller sélja aktier i den l6pan-
de handeln vid 6nskad tidpunkt om det vid den tidpunkten fére-
ligger en lag likviditet i aktien. Bolaget bedomer sannolikheten
att dennarisk intraffar som hog.

Utspadning genom framtida emissioner

Smart High Tech kan i framtiden for att sédkerstalla kapital fér
fortsatt utveckling och produktion att behéva genomféra ny-
emissioner av aktier och aktierelaterade instrument. Sddana
emissioner kan komma att genom utspadning minska aktiea-
garens relativa 4gande och réstandel samt vinst per aktie for
de innehavare av aktier i Bolaget som inte deltar i kommande
emissioner. Vidare kan eventuella nyemissioner komma att fa
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en negativ effekt pd Smart High Tech-aktiens marknadspris.
Bolaget bedémer sannolikheten att denna risk intraffar som
hdg.

Framtida utdelning

Smart High Tech &r i en expansionsfas och eventuella rérelse-
och kassadverskott for kommande ar ar darfor planerade att
aterinvesteras i Bolagets fortsatta expansion och utveckling
av verksamheten. Bolagets dgare maste darfor for de ndrmas-
te aren forlita sig till endast aktiens kursutveckling som av-
kastning. Bolaget bedémer sannolikheten att denna risk in-
traffar som hog.

Ej sdkerstallda teckningsforbindelser

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsférbindelser med
ett antal olika parter i nu forestdende nyemission. Tecknings-
forbindelserna har dock inte sdkerstallts via forhandstransak-
tion, bankgaranti eller liknande. | det fall en eller flera av de
som lamnat teckningsférbindelse inte skulle fullgéra skriftli-
gen avtalat dtagande finns risk att emissionsutfallet pdverkas
negativt, vilket i sin tur kan paverka Bolagets verksamhet ne-
gativt genom minskade finansiella resurser for att driva verk-
samheten framat. Bolaget beddmer sannolikheten att denna
risk intraffar som lag.

Agare med betydande inflytande

Aktiedgare som direkt eller indirekt via bolag har betydande
inflytande i Smart High Tech har mdjlighet att utdva ett vasent-
ligt inflytande i &renden som framldggs till Smart High Tech
aktiedgare for godkadnnande, inklusive val av styrelseledamo-
ter och en eventuell 6kning av aktiekapitalet, samgéende eller
forsaljning av samtliga, eller ndstan samtliga, Smart High Tech
tillgdngar. De storre aktiedgarnas intressen sammanfaller
kanske inte med Smart High Tech eller andra aktiedgares in-
tressen, och de storre aktiedgarna skulle kunna utéva inflytan-
de 6ver Smart High Tech pa ett satt som inte framjar de andra
aktiedgarnas intresse pa basta satt. Bolaget bedémer sanno-
likheten att denna risk intraffar som medel.

Marknadsplats

Smart High Tech aktie handlas pa Spotlight Stock Market, som
star under Finansinspektionens tillsyn. Vardepapper som &r
noterade pa Spotlight Stock Market omfattas inte av lika om-
fattande regelverk som de vardepapper som ar upptagna till
handel pa reglerade marknader. Spotlight Stock Market har ett
eget regelsystem som &r anpassat fér mindre bolag och till-
véxtbolag for att framja ett gott investerarskydd. Som en foljd
av skillnader i de olika regelverkens omfattning kan en place-
ring i Smart High Tech vara mer riskfylld &n en placering i ett
vardepapper som handlas pa reglerad marknad. Bolaget bedo-
mer sannolikheten att denna risk intraffar som medel.
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KOMPLETT FORTECKNING AV STYRELSEN OCH VD:S
SAMTLIGA UPPDRAG UNDER DE SENASTE FEM AREN

Namn

Johan Liu

SHT Smart High-Tech AB
3Dtro AB

SHT Sinterma AB

SHT Grafilm AB
XS Consulting AB
SHT SMIT AB

Shenzhen Shenrui Moxi
Technology Ltd

Shanghai Shangda Ruihu
Microsystem Integration
Technology Ltd

Shanghai Juxi Business
Management Ltd

SHT Smart High-Tech Hong-
Kong Ltd

Namn

Lars Almhem

SHT Smart High-Tech AB
Almhem Consulting AB
SHT Sinterma AB

SHT Grafilm AB

Org nummer

556077-7434
556865-6960

Befattning

Styrelseordférande

Ordférande

Ledamot

Uppldst genom fusion 22-12-27

556997-6193

559087-6867
559087-8129
5592411747

91440300MASEEIQG3

310000400358713

310000400975431

2970018

Org nummer

556077-7434
556543-6788
556997-6193

559187-6867

Bostadsrattsforeningen Styrfarten 769635-7628

Ekelunds G&rd Kommanditbolag

969679-6714

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Extern firmateck.

Ledamot

Ledamot

Firmatecknare

Firmatecknare

Ledamot

Befattning

VD
VD

Ledamot
Ledamot
Extern VD
Extern VD
Ordférande

Kommanditdeldg

Tid

17-10-30 -
13-04-02-20-04-06

22-06-30-22-07-02
14-12-19 - 21-12-14
18-01-15 -

16-11-30 -

20-02-07 -

17-03-24 -

03-10-16 -

21-01-08 -

20-08-20 -

Tid

22-07-01-
97-08-06 -
22-07-02-

21-12-14 - 22-07-02
22-06-30 -
20-07-08 -22-07-03
01-08-24 -



Namn

Anders Andersson

SHT Smart High-Tech AB
Horle Wire AB

Emballator Tectubes
Sweden AB

Horle Wire Group AB

A.Anderssons
Verksamhetsutveckling AB

Air Art Andersson & Trygg HB

Namn

Mats Augurell

SHT Smart High-Tech AB
Alektum Group AB
Green Bay Capital AB
118 100 ahhaaa AB

Valitive Info AB

Valitive Credit AB

MAGUL Design AB
Landvetter Mark AB
Valitive AB

Alektum Holding AB (publ)

Bostadsrattsforeningen
Bjorholmen

Org nummer Befattning
Ledamot
556077-7434 Ledamot

556097-5871

VD, Ordférande

Ordférande
556425-1998 VD, Ledamot
556839-3697 VD
559034-3215 Ledamot
916637-6229 Bolagsman
Org nummer Befattning
Ledamot
556077-7434 Ledamot
556331-1678 VD
556509-5428 Ordférande
556512-0267 Ledamot

Likvidation beslutad 23-02-20

556574-0759 Ledamot
Likvidation beslutad 23-02-20
556721-3714 Ledamot
Ordférande
556723-4843 Suppleant
556884-6397 Ledamot
556943-4896 Ledamot
559206-7218 VD
769618-9849 Ordférande

Ledamot
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Tid

18-04-16 -
20-11-10 -
20-01-23-20-11-10
16-03-24 -20-01-13

20-01-21-

15-11-10 -

Tid

18-01-23 -
15-06-15 -
1-12-20 -
19-02-25-23-02-20

19-02-25-23-02-20

21-01-16 -
15-06-16 - 21-01-16
07-06-07-
12-03-30 -
19-04-11-
20-05-15-

19-05-09 -
18-04-13 -19-05-09



& SMART HIGH TECH

Namn

Bill Brox

SHT Smart High-Tech AB
Webbhuset i Sverige AB
Saltasviken AB
Entreprendrskapital Orillon AB
Slutplattan UMRIV 104200 AB

Entreprendrskapital Glacis AB
Bill Brox AB
Entreprendrskapital Tenalj AB
Benchnode Technology AB

Entreprendrskapital Ravelin AB
Kanndalsbergen Holding AB
Entreprendrskapital Kurtin AB
EHRAB Holding AB
Entreprendrskapital Kasematt AB
Xperentia AB

Entreprendrskapital Apparell AB
Entreprendrskapital Barbett AB
Entreprendrskapital Brisur AB
Entreprendrskapital Cordon AB
EVnode AB

Entreprendrskapital Kynett AB
BROX MATERIAL ADVISER

Namn

Henric Rhedin

SHT Smart High-Tech AB
Affinity Group AB

Svenska Sekuritetsinstitutet AB

Alliance of Technology Transfer
Professionals Inc

Org nummer

556077-7434
556627-9963
556779-3699
556843-9748
556849-9395

Befattning

Ledamot
Ledamot
Ordforande
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Uppldst genom fusion 19-08-06

556862-3846
556881-0633
556887-5933
556893-2718

Konkurs inledd 20-03-26

556903-3276
556921-4850
556964-4080
556983-6694
556987-0701

559059-7406

Suppleant
VD, Ledamot
Suppleant

Ledamot

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Ledamot

Suppleant

Ledamot

Likvidation beslutad 20-10-09

559060-6421
559063-8440
559113-7772
559126-0194
559166-7265
559179-4424
530831-1413 001

Org nummer

556077-7434
559020-3476
559093-1845

Skotskt bolag

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Innehavare

Befattning

Ledamot

Ledamot
Ledamot
VD, Ledamot
VD

Ledamot

Tid

18-01-23 -
16-08-17-19-01-29
17-04-29 -
18-04-24-19-04-24
18-04-03 -19-04-04

18-04-24 -19-03-25
12-02-16 -

18-04-25-19-03-25
14-08-14-19-09-16

18-04-24-19-05-07
17-06-14 -
18-04-24-19-04-26
16-12-23 -
18-04-24-19-05-07
16-04-20 - 20-11-12

18-04-24 - 20-05-08
18-04-24-19-04-15
18-04-24 -19-04-15
18-07-11-19-12-20
18-07-25 -
19-01-25-20-04-29

Tid

17-10-30 -

15-07-09 -

20-02-06-

17-02-23 - 20-02-06
Augusti 2018 - Juli 2020
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SMART

SHT SMART HIGH-TECH AB

SHT Smart High-Tech AB (publ)
Arendals Allé 3
41875 GOTEBORG

Tel 070-418 00 00
info@smarthightech.com
www.smarthightech.com

Spridning av memorandumet

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande forutsatter ytterligare prospekt, registrering eller andra atgarder &n som
foljer av svensk ratt. Memorandumet far inte distribueras i Amerikas Forenta Stater, Kanada eller ndgot annat land dar distributio-
nen eller erbjudandet kraver atgarder enligt ovan eller strider mot regler i ett sddant land.



